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Notes, Notices, and Cautions

Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

o NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid
the problem.

A CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2005 Déll Inc. All rightsreserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarksused inthistext: Dell, the DELL logo, Power Edge, and Dell OpenManage aretrademarksof Dell Inc.; Intel and Xeon areregistered
trademarksof I ntel Corporation; Microsoft and Windowsareregi stered trademarks, and Windows Ser ver isatrademark of Microsoft Corporation;
Red Hat is aregistered trademark of Red Hat, Inc.; SUSE is aregistered trademark of SUSE LINUX Products GmbH.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products.
Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
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System Features

The major hardware and software features of your system includes:
*  One or Two Dual Core Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence.

*  Support for symmetric multiprocessing (SMP), which is available on systems with two Intel Xeon
microprocessors. SMP greatly improves overall system performance by dividing microprocessor
operations between independent microprocessors. To take advantage of this feature, you must use
an operating system that supports multiprocessing.

Q NOTE: If you decide to upgrade your system by installing a second microprocessor, you must order the
microprocessor upgrade kits from Dell. Not all versions of the Intel Xeon microprocessor will work properly
as additional microprocessors. The upgrade kit from Dell contains the correct version of the microprocessor
as well as the instructions for performing the upgrade. Both microprocessors must have the same internal
operating frequency and cache size.

* A minimum of 512 MB of 533 or 667 MHz (when available), Fully Buffered DIMMs (FBD),
upgradable to a maximum of 32 GB by installing combinations of 256-MB, 512-MB, 1-GB, 2-GB,
or 4-GB memory modules in the eight memory module sockets on the system board.

The system also features redundant memory, which provides memory sparing or memory mirroring.
Either feature is available if eight identical memory modules are installed.

*  Support for either two 3.5-inch, internal hot-pluggable SAS (Serial Attached SCSI) (10000 or
15000 rpm) or SATA (7200 rpm) hard drives or support for up to four 2.5-inch, internal hot-pluggable
SAS (10000 rpm) hard drives.

* An optional slimline IDE CD-ROM, DVD-ROM, or DVD-ROM/ CD-RW drive.
*  Up to two hot-pluggable, 670-W power supplies ina 1 + I redundant (optional) configuration.

*  Four fan modules, each comprised of two dual-rotor fans, for a total of eight cooling fans.

The system board includes the following features:
*  One of the following riser card options:

—Two riser cards (left and center risers), each providing a x8 lane width PCI-Express expansion slot.

OR

—Two riser cards (left and center risers), each providing a 3.3V, 64-bit 133MHz PCI-X expansion
slot. The expansion slots are on two separate buses.

*  Dedicated PCI slot for an integrated SAS host bus adapter or an optional integrated RAID controller
card with 256 MB of cache memory and a RAID battery.

Q NOTE: System boot is not supported from an external device attached to a SAS or SCSI adapter, including
SAS 5/E, PERC 5/E or PERC 4e/DC. See support.dell.com for the latest support information about booting from
external devices

*  Two integrated Gigabit Ethernet NICs, capable of supporting 10-Mbps, 100-Mbps, and 1000-Mbps
data rates.
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*  Four USB 2.0-compliant connectors (two on the front and two on the back) capable of external
support for a diskette drive, a CD-ROM drive, a keyboard, a mouse, or a USB flash drive.

*  Optional remote access controller (RAC) for remote systems management.

* Anintegrated VGA-compatible video subsystem with an ATT ES1000, 33-MIz PCI video
controller. This video subsystem contains a minimum of 16MB of graphics memory with support
for 2D graphics. Maximum resolution is 1600x1200 with 65,536 colors; true-color graphics are
supported in the following resolutions: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. When the
optional remote access card is installed, the maximum video resolution is 1280x1024.

*  Systems management circuitry that monitors operation of the system fans as well as critical system
voltages and temperatures. The systems management circuitry works in conjunction with the systems
management software.

*  Back-panel connectors include serial, video, two USB connectors, and two NIC connectors.
*  Front-panel connectors include a video and two USB connectors.
*  Front-panel 1x5 LCD for system ID and error messaging.

For more information about specific features, see "Technical Specifications" on page 9.

Supported Operating Systems

Your system supports the following operating systems:
e Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard, Enterprise, and Web Editions
*  Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise x64 Editions
*  Red Hat® Enterprise Linux AS, ES, and WS (versions 3 and 4) for Intel x86

* Red Hat Enterprise Linux AS, ES, WS (version 4) for Intel Extended Memory 64 Technology
(Intel EM64T)

*  SUSE® Linux Enterprise Server 9 for Intel EM64T
* Novell® NetWare® 6.5 (when available) (not available factory-installed)

Other Information You May Need
A CAUTION: The Product Information Guide provides important safety and regulatory information. Warranty
information may be included within this document or as a separate document.

*  The Rack Installation Guide or Rack Installation Instructions included with your rack solution
describes how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system features and describes how to
troubleshoot the system and install or replace system components. This document may be found
on the CDs that came with your system or at support.dell.com.

*  CDs included with your system provide documentation and tools for configuring and managing
your system.
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* Updates are sometimes included with the system to describe changes to the system, software,
and/or documentation.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates first because they often
supersede information in other documents.

*  Release notes or readme files may be included to provide last-minute updates to the system or
documentation or advanced technical reference material intended for experienced users or
technicians.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected,
see your Hardware Owner’s Manual.

Dell™ Enterprise Training and Certification is available; sec www.dell.com/training for more
information. This service may not be offered in all locations.

Installation and Configuration

A CAUTION: Before performing the following procedure, read and follow the safety instructions and important
regulatory information in your Product Information Guide.

This section describes the steps to set up your system for the first time.

Unpacking the System

0 Unpack your system and identify each item.

Keep all shipping materials in case you need them later.
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Installing the Rail and System in a Rack

Install the system in the rack once you have read the "Safety Instructions" located in the rack
installation documentation for your system.

See your rack installation documentation for instructions on installing your system in a rack.

Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Q

e Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable to plug into each
connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the monitor's cable connector.

% NOTE: If you simultaneously connect two monitors to the system, using the front and rear video connections,
the video will default to the front since only one display can operate at a time
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Connecting the Power

o Connect the system’s power cable(s) to the system.

e Plug the other end of the cable into a grounded electrical outlet or a separate power source such
as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Installing the Power Cord Retention Bracket (Optional)

0 Attach the power cord retention bracket on the right bend of the power supply handle. Bend the

system power cable into a loop as shown in the illustration and attach to the bracket’s cable clasp.
Repeat the procedure for the second power supply.

o Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source
such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Getting Started With Your System | 7



Turning on the System

9 Turn on the system and monitor (optional).

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators should light.
Adjust the monitor's controls until the displayed image is satisfactory.

Installing the Bezel

e Install the bezel (optional).

8 | Getting Started With Your System



Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system documentation that ships
with your system. To install an operating system for the first time, see the Quick Installation Guide.
Be sure the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with

the system.

Technical Specifications

Processor

Processor type

One or two dual-core Intel Xeon processors 5000 Sequence

Expansion Bus

Bus type
Expansion slots via riser card:
PCIX Center and Left Risers

or
PCle Center and Left Risers

PCIX, PCle

Two full-height, half-length 3.3-V, 64-bit, 133-MHz
or

Two x8 lane width

Memory

Architecture

Memory module sockets
Memory module capacities
Minimum RAM
Maximum RAM

PC2-4200 533MHz fully-buffered DIMMs with ECC
protection, with two-way lockstep operation (PC2-5300
667 MHz fully-buffered DIMMs when available)

Eight 240-pin

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
512 MB (two 256-MB module)
32GB

Drives

SAS or SATA hard drives

or

SAS hard drives

Optical drive

Up to two 3.5-inch, internal, hot-plug, (optional) with
backplane support

or

Up to four 2.5-inch, internal, hot-plug, (optional) with
backplane support

One optional slimline IDE, CD-ROM, DVD-ROM/CD-RW
combination, or DVD-ROM

NOTE: DVD devices are data only
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Connectors

Back
NIC Two R]-45 (for integrated 1-GB NICs)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4 pin, USB 2.0 compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15 pin-VGA
USB Two 4 pin, USB 2.0 compliant
Video
Video type ATI ES1000 video controller; VGA connector
Video memory 16 MB of DDR SDRAM
Power
AC power supply (per power supply)
Wattage 670 W
Voltage 90-264 VAC, autoranging, 47-63 Iz, 10.0 A (at 90 VAC)

Heat dissipation

Maximum inrush current

Batteries
System battery

RAID battery (optional)

2697 BT'U/hr (maximum)

Under typical line conditions and over the entire system
ambient operating range, the inrush current may reach 55 A
per power supply for 10 ms or less.

CR 2032 3.0-V lithium ion coin cell
4.1V lithium ion battery pack

Physical

Height 4.29 cm (1.69 in)
Width 48.26 cm (19 in)
Depth 76.2 ¢cm (30 in)

Weight (maximum configuration)
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Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations,

see www.dell.com/environmental_datasheets

Temperature
Operating
Storage

Relative humidity
Operating

Storage
Maximum vibration

Operating

Storage
Maximum shock

Operating
Storage
Altitude

Operating
Storage

10° to 35°C (50° to 95°F)
—40° to 65°C (~40° to 149°F)

8% to 85% (noncondensing) with a maximum humidity
gradation of 10% per hour

5% to 95% (noncondensing)

0.25 G at 3-200 Hz for 15 min
0.5 G at 3-200 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis (one pulse on each
side of the system) of 41 G for up to 2 ms

Six consecutively executed shock pulses in the positive and
negative x, y, and z axes (one pulse on each side of the
system) of 71 G for up to 2 ms

-16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)
-16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)

Getting Started With Your System

n



12 | Getting Started With Your System



Dell™ PowerEdge™ 1950 Systems
Zaciname se systémem

www.dell.com | support.dell.com



Poznamky, upozornéni a vystrahy

Q POZNAMKA: POZNAMKA oznacuje dulezitou informaci, ktera vam pomuze pfi lep§im vyuzivani vaseho
pocitaCe.

o UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost poskozeni hardwaru nebo ztraty dat a poskytuje
navod, jak se danému problému vyhnout.

A VAROVANI: Vystraha (,,POZOR*) poukazuje na riziko poskozeni majetku, poranéni nebo smrtelného
urazu.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez piedchoziho upozornéni.
© 2005 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Reprodukce jakymkoli zpiisobem bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Computer Corporation je ptisné zakazana.

Ochranné znamky pouzité v tomto textu: Dell, logo DELL, PowerEdge a Dell OpenManage jsou ochranné znamky spolecnosti Dell Inc.;
Intel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Intel; Microsoft a Windows jsou registrované obchodni znamky a Windows Server
je obchodni znamka spole¢nosti Microsoft; Red Hat je registrovana obchodni znamka spole¢nosti Red Hat, Inc.; SUSE je registrovana obchodni
znamka spoleénosti SUSE LINUX Products GmbH.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dalsi ochranné znamky a obchodni nazvy odkazujici na subjekty, kterym tyto zndmky ¢i ndzvy patii,
nebo na jejich vyrobky. Spole¢nost Dell Inc. se zfika jakychkoli vlastnickych zajmi o jiné nez vlastni ochranné znamky a obchodni nazvy.
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Systémové funkce

Hlavni hardwarové a softwarové funkce systému jsou:

Jeden nebo dva dvoujadrové procesory fady Intel® Xeon® 5000.

Podpora SMP (symmetric multiprocessing), kterd je k dispozici u systému se dvéma mikroprocesory
Intel Xeon. SMP vyrazné zvySuje celkovy vykon systému rozdélenim mikroprocesorovych operaci mezi
nezavislé mikroprocesory. Pro vyuziti vyhod této funkce je tfeba pouzit operacni systém podporujici SMP.

ﬂ POZNAMKA: Jestlize se rozhodnete pro upgrade vaeho systému instalaci druhého mikroprocesoru,
je nutné objednat mikroprocesorovou sadu pro upgrade od spoleénosti Dell. Ne vSechny verze
mikroprocesoru Intel Xeon jsou na pozici druhého mikroprocesoru plni funkeni. Sada pro upgrade od
spoleenosti Dell obsahuje spravnou verzi mikroprocesoru spolu s pokyny k provedeni upgradu. Oba
mikroprocesory musi mit stejnou vnitagni operaéni frekvenci a velikost cache.

Minimalné 512 MB v pamétovych modulech FB-DIMM (fully buffered) s frekvenci 533 nebo 667 MHz
(je-li k dispozici) , s moznosti roz§ifeni az na 32 GB instalaci ptislusnych kombinaci pamétovych moduld
o velikostech 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB nebo 4GB do osmi slotl na systémové desce.

Systém pracuje i s redundantni paméti, ktera umoziuje sparing a zrcadleni paméti. Kazda z téchto funkei
je k dispozici v ptipadé, Ze je nainstalovano osm identickych pamétovych modulti.

Podpora dvou SAS (Serial Attached SCSI) (10000 nebo 15000 ot./min) pevnych diski, 3,5 palce, interni
hot-plug, nebo SATA (7200 ot./min) pevnych diski, nebo podpora az ¢ty SAS (10000 ot./min) pevnych
diskd, 2,5 palce, interni hot-plug.

Volitelna slim-line IDE CD-ROM, DVD-ROM nebo DVD-ROM/CD-RW mechanika.

Az dva hot-plug napajeci zdroje 670 W v konfiguraci 1 + 1 zalozni (volitelny).

Ctyfi ventildtorové moduly, kazdy modul sestavé ze dvou ventilatord s dualnim rotorem, celkem tedy osm
chladicich ventilatord.

Systémova deska ma nésledujici funkce:

Jedna z nasledujicich opci riser karty:
— Dvé riser karty (leva a stfedni), kazda poskytujici rozsitujici slot PCI Express x8 lane.
NEBO

— Dvé riser karty (leva a stfedni), kazda poskytujici rozsifujici slot PCI-X, 3,3 V, 64-bit, 133 MHz.
Rozsifujici sloty jsou na dvou samostatnych sbérnicich.

Dedikovany slot pro integrovany SAS host bus adaptér nebo volitelnou integrovanou kartu RAID fadice
s 256 MB cache paméti a RAID baterii.

Q POZNAMKA: Bootovéni systému neni podporovéno z externiho zatizeni ptipojeného k adaptéru SAS nebo
SCSI, véetné SAS S/E, PERC 5/E nebo PERC 4e/DC. Aktuélni informaci k podpofe pii bootovani z
externich zafizeni naleznete na adrese support.dell.com.

Dvé integrovana sitové karty Gigabit Ethernet podporujici datovy pienos rychlosti 10 Mbps, 100 Mbps

a 1000 Mbps.
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»  Ctyii konektory USB 2.0 (dva na predni a dva na zadni stran&) podporujici externi disketovou mechaniku,
CD-ROM mechaniku, klavesnici, my$ nebo USB flash disk.

*  Volitelny ovladac pro vzdaleny pfistup umoziiujici vzdalenou spravu systému.

* Integrovany VGA kompatibilni graficky subsystém s ATI ES1000, 33 MHz PCI grafickou kartou.
Tento graficky subsystém disponuje min. 16 MB grafické paméti s podporou 2D grafiky. Maximalni
rozliseni je 1600 x 1200 bodu pii 65536 barvach; grafiky true color jsou podporovany v nasledujicich
rozliSenich: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. Je-li nainstalovana volitelna karta
ovladace pro vzdaleny pfistup, je max. grafické rozliSeni 1280 x 1024.

*  Okruhy systémové spravy monitorujici funkci systémovych ventilatora a kriticka napéti a teploty
v systému. Okruhy systémové spravy spolupracuji se softwarem systémové spravy.

* Konektory na zadnim panelu - sériovy port, video, dva USB a dva sitové konektory.
* Konektory na pfednim panelu - video a dva USB konektory.
* 1x5 LCD na pfednim panelu pro zobrazeni ID systému a chybovych hlaseni.

Pro vice informaci o specifickych funkcich viz ,,Technicka specifikace® na strané 21.

Podporované operacni systémy

Vas systém podporuje nasledujici operaéni systémy:
*  Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard, Enterprise a Web Editions
*  Microsoft Windows Server 2003 Standard a Enterprise x64 Editions
¢ RedHat® Enterprise Linux AS, ES a WS (verze 3 a 4) pro Intel x86

* Red Hat Enterprise Linux AS, ES, WS (verze 4) pro Intel Extended Memory 64 Technology
(Intel EM64T)

* SUSE®™ Linux Enterprise Server 9 pro Intel EM64T
*  Novell® NetWare® 6.5 (je-1i k dispozici) (neni k dispozici jako tovarné ptredinstalovany OS)

Dalsi uzitecné informace

A POZOR: Informaéni pfiruéka produktu obsahuje diilezité bezpeénostni a pravni informace.
Informace o zaruce je soucasti tohoto dokumentu nebo je pfilozena samostatné.

*  Prirucka pro instalaci do stojanu nebo Pokyny pro instalaci do stojanu dodané s vasim stojanovym
systémem popisuji instalaci vaseho systému do stojanu.

*  Uzivatelska prirucka k hardwaru obsahuje informaci o funkcich systému a popisuje feSeni problému
se systémem a instalaci nebo vyménu systémovych komponent. Tento dokument miiZete nalézt na CD,
ktera byla dodéana s vasim systémem, nebo na adrese support.dell.com.

* (D dodana se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro konfiguraci a spravu vaseho systému.
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* S pocitacem byvaji dodavany aktualizace, které popisuji zmény v poéitaci, softwaru a/nebo
v dokumentaci.

Q POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a prodtéte aktualizace uvedené na adrese support.dell.com,
protoze tyto aktualizace ¢asto nahrazuji informace v ostatnich dokumentech.

* Poznamky a soubory ,,readme* mohou byt také soucasti dodavky a obsahuji posledni aktualizace k
systému nebo dokumentaci, ptip. rozsifené technické materialy uréené zkusenym uzivatelim a technikim.

Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupti popsanych v této pfirucce nebo nepracuje-li systém podle ocekavani,
nahlédnéte do Uzivatelské prirucky k hardwaru.

Spolecnosti Dell rovnéz nabizi trénink a certifikaci (Dell™ Enterprise Training and Certification); pro vice
informaci navstivte www.dell.com/training. Tato sluzba nemusi byt nabizena ve vSech regionech.

Instalace a konfigurace

A POZOR: Pied provedenim nasledujiciho postupu si proététe a postupujte podle bezpeénostnich
pokynu a dullezitych predpist uvedenych v Informacéni priru¢ka produktu.

V této Casti jsou popsany kroky, které je nutné provést pii prvni instalaci vaseho systému.

Rozbaleni systému

o Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Veskery obalovy material uschovejte pro piipad pozdéjsi potieby.
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Instalace kolejnicek a systému do stojanu

N
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Nejprve si piectéte ,,Bezpecnostni pokyny* uvedené v instalacni dokumentaci stojanu a systému,
potom proved'te instalaci systém do stojanu.

Pokyny pro instalaci systému do stojanu naleznete v dokumentaci pro instalovani stojanu.

Pfipojeni klavesnice, mysi a monitoru

00000
00000
00000

e Ptipojte klavesnici, mys a monitor (volitelné).

Konektory na zadni strané systému maji ikony znazortjici, ktery kabel pfipojit ke kterému konektoru.
Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu monitoru byly dobte dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Q POZNAMKA: Jestlize k systému pipojite soucasné dva monitory, s pouitim predniho i zadniho video-
konektoru, pak je vychozim monitor pfipojeny vptedu, protoZze v jednom okamziku muze byt aktivni
pouze jeden monitor.
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Pripojeni ke zdroji napéti

1

o Ptipojte napajeci kabel(y) systému do systému.

e Poté zasuiite druhy konec kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky nebo ho ptipojte k samostatnému
zdroji napajeni, naptiklad k UPS (Uninterruptible Power Supply - zdroj nepferusitelného napajent)
nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Instalace napajecich kabelli do reten¢nich svorek (volitelné)

G Pripevnéte retencni svorku napajeciho kabelu do pravého ohybu rukojeti napajeciho zdroje.
Napdjeci kabel ohnéte do tvaru oka, jak je znazornéno na obrazku, a pfipevnéte ho do
pfislusného uchytu. Cely postup zopakujte u druhého napajeciho kabelu.

0 Poté zasuite druhy konec napajecich kabelti do uzemnéné elektrické zasuvky nebo je pripojte k
samostatnému zdroji napajeni, napiiklad k UPS (Uninterruptible Power Supply - zdroj nepferusitelného
napajeni) nebo jednotce rozvadéce (PDU).
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Zapnuti systému

6 Zapnéte systém a monitor (volitelny).

Stisknéte vypina¢ na systému a na monitoru. Kontrolky napajeni by se mély rozsvitit. Upravte
ovladaci prvky monitoru tak, aby byl obraz uspokojivy.

Instalace €elniho krytu

© nainstalujte celni kryt (volitelny).
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Dokonceni nastaveni operaéniho systému

Jestlize jste zakoupili systém s predinstalovanym opera¢nim systémem, nahlédnéte do dokumentace k
opera¢nimu systému, ktera byla se systémem dodana. Pokyny k prvni instalaci operacniho systému viz
Prirucka rychlé instalace. Dtive nez zaCnete s instalaci hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl zakoupen
spole¢né se systémem, se ujistéte, Ze mate nainstalovany operaéni systém.

Technicka specifikace

Procesor

Typ procesoru

Jeden nebo dva dvoujadrové procesory fady Intel Xeon 5000.

Rozsifujici sbérnice

Typ sbérnice

Rozsifujici sloty prostiednictvim riser karty:

PCI-X stfedni a leva riser karta

PCI-X, PCle

Dva celovysoké, polodélkové 3,3 V, 64-bit, 133 MHz

nebo nebo
PCle stedni a leva riser karta Dva x8 lane
Pamét
Architektura PC2-4200 533 MHz FB-DIMM (fully buffered) s ochranou

Sloty pro pamétové moduly

Kapacity pamé&t'ovych modul

ECC, s dvousmérnou replikaci (PC2-5300 667 MHz FB-
DIMM, je-li k dispozici)

Osm 240-pin
256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB

Min. RAM 512 MB (dva moduly 256 MB)
Max. RAM 32 GB
Disky

SAS nebo SATA pevné disky

nebo

SAS pevné disky

Optické mechaniky

Az dva 3,5 palcové, interni, hot-plug, (voliteln¢) s backplane
podporou

nebo

Az Ctyti 2,5 palcové, interni, hot-plug, (volitelng) s backplane
podporou

Jedna volitelna slim-line IDE CD-ROM, DVD-ROM/CD-
RW nebo DVD-ROM mechanika

NOTE: DVD zagizeni jsou uréena pouze pro data
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Konektory

Vzadu
Sitové dva RJ-45 (pro integrovanou sitovou kartu 1 GB)
Sériové 9-pin, DTE, 16550 kompatibilni
USB Dva 4-pin, USB 2.0 kompatibilni
Video 15-pin VGA
Vpiedu
Video 15-pin VGA
USB Dva 4-pin, USB 2.0 kompatibilni
Grafika
Typ grafiky Graficka karta ATI ES1000; VGA konektor
Graficka pamét’ 16 MB DDR SDRAM
Napajeni
Stiidavy proud (na jeden napajeci zdroj)
Vykon 670 W

Napéti
Odvod tepla

Max. zapinaci proud

Baterie
Systémova baterie

RAID baterie (volitelna)

| ZaCiname se systéemem

90 - 264 VAC, automatické ptepinani rozsahu, 47 - 63 Hz,
10,0 A (pfi 90 VAC)

2697 BTU/hod. (max.)

V typickych podminkach napajeni a v celém provoznim
rozsahu systému miZze zapinaci (ndrazovy) proud dosahnout
55 A na jeden napajeci zdroj po dobu 10 ms nebo méné.

CR 2032 3,0 V lithium-iontova ¢lankova baterie

4,1 V lithium-iontova baterie



Rozmeéry

Vyska
Sitka
Hloubka

Hmotnost (max. konfigurace)

4,29 cm (1,69 palcit)
48,26 cm (19 palct)
76,2 cm (30 palcu)
17,69 kg (39 1b)

Prostredi

NOTE: Dalsi informace o migenych (idajich prostgedi najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese

www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota
provozni
skladovaci
Relativni vlhkost

provozni

skladovaci
Max. vibrace

provozni

skladovaci
Max. raz

provozni

skladovaci

Nadmoiska vyska

provozni

skladovaci

10 az 35 °C (50 az 95 °F)
—40 az 65 °C (40 az 149 °F)

8% az 85% (bez kondenzace) s max. vlhkostnim gradientem
10% za hodinu

5% az 95% (bez kondenzace)

0,25 G pfi 3 - 200 Hz po dobu 15 minut
0,5 G pfi 3 - 200 Hz po dobu 15 minut

Jeden razovy impuls v kladné ose z (jeden impuls na kazdé
strané systému) o sile 41 G v délce do 2 ms

Sest po sobé jdoucich rizovych impulsi v kladné i zaporné
ose X, Y, a Z (jeden impuls na kazdé strané systému) o sile
71 G v délce do 2 ms

—16 az 3048 m (-50 az 10000 stop)
—16 az 10600 m (—50 az 35000 stop)

ZacCiname se systémem
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Remarques, avis et précautions

Q REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider & mieux utiliser
votre ordinateur.

o AVIS : un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter
le probleme.

A PRECAUTION : une PRECAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel, de blessure corporelle
ou de mort.

L esinformations contenues dans ce document peuvent ére modifiées sans préavis.
© 2005 Déll Inc. Tousdroitsréservés.

Lareproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans |'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL, PowerEdge et Dell OpenManage sont des marques de Dell Inc. ; Intel et Xeon sont
des marques déposées de I ntel Corporation ; Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation ; Windows Server est
une marque de Microsoft Corporation ; Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc. ; SUSE est une marque déposée de SUSE LINUX
Products GmbH.

Tous les autres noms de marques et marques commercial es utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires des marques et
des noms de ces produits. Dell Inc. décline tout intérét dans 'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.
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Caracteristiques du systeme

Les caractéristiques principales du systeéme sont les suivantes :

Un ou deux processeurs double coeur Intel® Xeon® 5000.

Prise en charge du SMP (Symmetric Multiprocessing [multi-traitement symétrique]), disponible

sur les systemes dotés de deux microprocesseurs Intel Xeon. Le SMP améliore considérablement

les performances du systeme en partageant les tiches de microprocesseurs entre des microprocesseurs
indépendants. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez utiliser un systeme d'exploitation prenant
en charge le multi-traitement.

Q REMARQUE : si vous décidez de mettre le systéme & niveau en installant un second microprocesseur, vous
devez commander les kits de mise a niveau chez Dell. Certaines versions du microprocesseur Intel Xeon ne
fonctionnent pas correctement comme microprocesseurs supplémentaires. Le kit de mise a niveau de Dell
contient la version de microprocesseur correcte et les instructions de mise a niveau. Les deux
microprocesseurs doivent étre cadencés a la méme vitesse et avoir un cache de taille identique.

Un minimum de 512 Mo sous forme de barrettes FB-DIMM (Fully Buffered DIMM), 533 4 667 MHz
(selon disponibilité), extensibles & un maximum de 32 Go via l'installation de combinaisons de
barrettes de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go dans les huit emplacements pour barrettes mémoire
de la carte systeme.

Le systeme est également équipé d'une mémoire redondante, ce qui permet de bénéficier d'une réserve
utilisée en cas de défaillance, ou d'une fonction de mise en miroir de la mémoire. Ces fonctions sont
disponibles si les huit modules de mémoire installés sont identiques.

Prise en charge des disques durs internes suivants (enfichables a chaud) : deux disques durs SAS de
3,5 pouces (10 000 ou 15 000 tr/m) ou SATA (7 200 tr/m), ou bien quatre disques SAS de 2,5 pouces
(10 000 tr/m).

Un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM IDE slim, ou un lecteur combiné DVD-ROM/ CD-RW,

tous deux en option.

Jusqu'a deux blocs d'alimentation de 670 W enfichables a chaud dans une configuration redondante
1 + 1 (facultative).

Quatre modules de ventilation, chacun comprenant deux ventilateurs a double rotor, soit un total
de huit ventilateurs.

La carte systeme contient les éléments suivants :

L'une des options suivantes pour la carte de montage :

— Deux cartes de montage (gauche et centrale), chacune contenant un logement d'extension
PCI-Express x8.

ou

— Deux cartes de montage (gauche et centrale), chacune contenant un logement d'extension PCI-X
64 bits 2 3,3 Vet 133 MHz. Les logements d'extension se trouvent sur deux bus différents.
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Logement PCI réservé pour un adaptateur de bus hote SAS intégré ou une carte contréleur RAID
intégrée en option avec mémoire cache de 256 Mo et pile RAID.

Q REMARQUE : le démarrage du systéme & partir d'un périphérique externe connecté a une carte SAS ou
SCSI n'est pas pris en charge (cartes SAS 5/E, PERC 5/E et PERC 4e/DC incluses). Voir le site support.dell.com
pour obtenir les informations les plus récentes concernant le démarrage a partir de périphériques externes.

Deux NIC Ethernet Gigabit intégrés pouvant prendre en charge des débits de données de 10, 100 et
1 000 Mbps.

Quatre connecteurs USB 2.0 (deux a l'avant et deux a l'arriere) pour la connexion d'un périphérique
externe (lecteur de disquette ou de CD-ROM, clavier, souris ou lecteur flash USB).

Un controleur d'acces a distance en option, pour la gestion de systeémes a distance.

Un sous-systeme vidéo compatible VGA intégré avec un controleur vidéo PCI ATT ES1000 a

33 Mllz. Le sous-systeme vidéo contient un minimum de 16 Mo de mémoire graphique avec prise
en charge des graphiques en 2D. La définition maximale prise en charge est de 1600 x 1200 avec
65 536 couleurs. Les graphiques True-color sont pris en charge dans les définitions suivantes :

640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 et 1280 x 1024. Lorsque la carte d'acces a distance en option

est installée, la définition vidéo est de 1280 x 1024.

Des circuits intégrés de gestion de systemes surveillant le fonctionnement des ventilateurs, ainsi que
les tensions et les températures critiques. Ces circuits de surveillance fonctionnent de pair avec les
logiciels de gestion de systemes.

Le panneau arri¢re contient le port série et les connecteurs vidéo, USB (2) et deux connecteurs

de NIC.
Les connecteurs du panneau avant comprennent un connecteur vidéo et deux connecteurs USB.

Un écran LCD 1x5 sur le panneau avant, affichant I'ID du systeme et les messages d'erreur.

Pour plus d'informations sur des caractéristiques spécifiques, voir “Spécifications techniques”,
a la page 34.

Systemes d'exploitation pris en charge

Le systeme prend en charge les systemes d'exploitation suivants :

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition, Enterprise Edition et Web Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition et Enterprise x64 Edition

Red Hat® Enterprise Linux AS, ES et WS (versions 3 et 4) pour Intel x86

Red Hat Enterprise Linux AS, ES et WS (version 4) pour Intel EM64T

SUSE® Linux Enterprise Server 9 pour Intel EMG4T

Novell® NetWare® 6.5 (selon disponibilité, non installé en usine)
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Autres informations utiles
A PRECAUTION : le Guide d'informations sur le produit contient d'importantes informations se rapportant a la
sécurité et aux réglementations. Les informations sur la garantie se trouvent soit dans ce document, soit a part.

¢ Le document Instructions d'installation du rack ou le Guide d'installation du rack fournis avec
la solution rack décrivent l'installation du systeme.

* Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire) contient des informations sur les
caractéristiques du systeme, ainsi que des instructions relatives au dépannage et a l'installation ou
au remplacement de composants. Il se trouve sur les CD fournis avec le systeéme et sur le site
support.dell.com.

*  Les CD fournis avec le systeme contiennent des documents et des outils relatifs a la configuration
et ala gestion du systeme.

*  Des mises a jour sont parfois fournies avec le systeme. Elles décrivent les modifications apportées
au systeme, aux logiciels ou a la documentation.

Q REMARQUE : vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles sur le site support.dell.com et lisez-les
en premier, car elles remplacent souvent les informations contenues dans les autres documents.

*  Des notes de version ou des fichiers lisez-moi (readme) sont parfois fournis ; ils contiennent des mises
ajour de derniére minute apportées au systéme ou a la documentation, ou des documents de référence
technique avancés destinés aux utilisateurs expérimentés ou aux techniciens.

Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le systeme ne réagit pas comme
prévu, consultez le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire).

Des formations et certifications Dell™ Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations,
consultez le site www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.

Installation et configuration

A PRECAUTION : avant d'exécuter la procédure suivante, lisez les consignes de sécurité et les informations
importantes sur les réglementations figurant dans le Guide d'informations sur le produit Veillez a les respecter
scrupuleusement.

Cette section décrit les étapes a exécuter lors de la configuration initiale du systeme.
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Déballage du systeme

o Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément fourni.

Conservez les matériaux d'emballage au cas ot vous en auriez besoin ultérieurement.

Installation des rails et du systeme dans un rack

Commencez par lire les consignes de sécurité qui se trouvent dans la documentation d'installation
du rack, puis installez le systeme dans le rack.

Consultez la documentation d'installation du rack pour obtenir les instructions appropriées.
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Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

9 Connectez le clavier, la souris et le moniteur (facultatif).

Alarriere du systeme, de petites icones indiquent quel cble doit étre inséré dans chaque connecteur.
N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur du cible du moniteur, s'il en est équipé.

Q REMARQUE : vous ne pouvez utiliser qu'un seul écran a la fois. Si vous connectez deux moniteurs au
systéme a l'aide des connecteurs vidéo avant et arriére, le systeme utilise par défaut le connecteur avant.

Connexion des cordons d'alimentation

e Branchez le cordon d'alimentation sur le systeme.

Branchez ensuite 'autre extrémité du cordon sur une prise de courant mise a la terre ou sur une source
d'alimentation autonome (onduleur ou unité de distribution de I'alimentation).
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Fixation du support du cordon d'alimentation (facultatif)

G Fixez le support du cordon sur la partie droite de la poignée du bloc d'alimentation. Faites
une boucle comme indiqué dans l'llustration et insérez le cordon d'alimentation dans le clip
du support. Recommencez cette procédure pour le second bloc d'alimentation.

0 Branchez ensuite l'autre extrémité des cordons sur une prise de courant mise a la terre ou sur
une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité de distribution de I'alimentation).

Mise sous tension du systéme

..,...,.,,,.,4,.4‘,,,.../.../..4...,...,..4,.,4“4,.4..”.; e

9 Mettez le systeme sous tension, ainsi que le moniteur, si nécessaire.

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systeme et sur celui du moniteur. Les voyants d'alimentation
doivent s'allumer. Réglez le moniteur jusqu'a ce que l'image affichée soit correcte.
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Installation du cadre

e Installez le cadre (facultatif).

Finalisation de l'installation du systéeme d'exploitation

Si vous avez acheté un systeéme d'exploitation préinstallé, consultez tout d'abord la documentation du
systéme d'exploitation qui vous a été fournie avec le systeme. Si vous installez un systeme d'exploitation
pour la premiere fois, consultez le document Quick Installation Guide (Guide d'installation rapide).
Veillez a installer le systeme d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel acheté séparément.
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Specifications techniques

Processeur

Type de processeur

Un ou deux processeurs double coeur Intel Xeon 5000

Bus d'extension

Type de bus
Logements d'extension fournis
par une carte de montage :

PCIX (cartes de montage de gauche
et centrale)

ou

PCle (cartes de montage de gauche
et centrale)

PCIX, PCle

Deux logements 64 bits pleine hauteur, mi-longueur,
fonctionnant 2 3,3 V (133 MHz)

ou

Deux logements x8

Mémoire

Architecture

Supports de module de mémoire
Modules mémoire compatibles
RAM minimale

RAM maximale

Barrettes FB-DIMM (Fully-Buffered DIMM) PC2-4200
a 533 MHz, avec protection ECC et fonctionnement
lockstep a deux voies (ou barrettes PC2-5300 a 667 MHz,
selon disponibilité)

Huit a 240 broches

256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go
512 Mo (deux modules de 256 Mo)
32 Go

Lecteurs

Disques durs SAS ou SATA

ou

Disques durs SAS

Lecteur optique

|  Guide de mise en route

Jusqu'a deux lecteurs internes de 3,5 pouces, enfichables
a chaud, pouvant étre supportés par le fond de panier
(facultatif)

ou

Jusqu'a quatre lecteurs internes de 2,5 pouces, enfichables
a chaud, pouvant étre supportés par le fond de panier
(facultatif)

Un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM IDE slim, ou un
lecteur combiné DVD-ROM/ CD-RW, tous deux en option

REMARQUE : |es périphériques DVD sont uniquement
des périphériques de données.



Connecteurs

A l'arriere

NIC Deux connecteurs RJ-45 (pour NIC 1 Gb intégrés)
Série Connecteur DTE a 9 broches, compatible 16550
USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles USB 2.0

Vidéo VGA, 15 broches
ATavant

Vidéo VGA, 15 broches

USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles USB 2.0
Vidéo

Type de vidéo

M¢émoire vidéo

Controleur vidéo ATI ES1000 ; connecteur VGA

16 Mo, DDR SDRAM

Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance

Tension

Dissipation thermique

Appel de courant maximal

Piles
Pile du systeme

Pile RAID (en option)

670 W

90-264 VCA avec sélection automatique de la tension ;

47-63 Hz ;10,0 A (2 90 VCA)

2697 BT'U/h (680 keal/h) maximum

Dans des conditions de lignes typiques et dans toute la

gamme ambiante de fonctionnement du systeme, l'appel

de courant peut atteindre 55 A par bloc d'alimentation

pendant un maximum de 10 ms.

Pile bouton au lithium-ion CR 2032 (3,0 V)

Pack 4,1 V au lithium-ion

Caractéristiques physiques

Hauteur
Largeur
Profondeur

Poids (configuration maximale)

4,29 cm (1,69 pouces)
48,26 cm (19 pouces)
76,2 cm (30 pouces)
17,69 kg (39 livres)
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Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées a différentes configurations
spécifiques, rendez-vous sur le site www.dell.com/environmental_datasheets.

Température
En fonctionnement
Stockage
Humidité relative

En fonctionnement

Stockage

Tolérance maximale aux vibrations
Fonctionnement
Stockage

Choc maximal

Fonctionnement

Stockage

Altitude
Fonctionnement

Stockage

De 10°235°C (50 2 95° F)
De -40° 2 65° C (-40° 2 149 °F)

De 8% a 85% (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10% par heure

De 5 % 295 % (sans condensation)

0,25 G de 3 4 200 Hz pendant 15 mn
0,5 G de 3 a 200 Hz pendant 15 mn

Une impulsion de choc de 41 G pendant un maximum
de 2 ms sur l'axe z positif (une impulsion de chaque coté
du systeme)

Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum
de 2 ms en positif et négatif sur les axes x, y et z
(une impulsion de chaque c6té du systeme)

De -16 43 048 m (-50 4 10 000 pieds)
De -16 2 10 600 m (50 a 35 000 pieds)
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Anmerkungen, Hinweise und Warnungen

Q ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Computer
erleichtern.

o HINWEIS: Ein HINWEIS warnt vor méglichen Beschédigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt auf,
wie derartige Probleme vermieden werden kénnen.

A VORSICHT: Hiermit werden Sie auf eine potentiell gefahrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kdnnte.

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2005 Déll Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. streng verboten.

Markenindiesem Text: Dell, dasDELL Logo, Power Edge und Dell OpenManage sind Marken von Dell Inc.; Intel und Xeon sind eingetragene
Marken von Intel Corporation; Microsoft und Windows sind eingetragene Marken und Windows Server ist eine Marke von Microsoft
Corporation; Red Hat ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc.; SUSE ist eine eingetragene Marke von SUSE LINUX Products GmbH.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handel shezei chnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen.
Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handel sbezei chnungen mit Ausnahme der eigenen.

Modell EMUO01

November 2005 P/N CD608 Rev. A00



Systemmerkmale

Dies sind die wesentlichen Hardware- und Softwaremerkmale des Systems:

Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon®-Prozessoren 5000 Sequence.

Unterstiitzung fiir SMP (Symmetric Multiprocessing [Symmetrische Parallelverarbeitung]), das auf
Systemen mit zwei Intel Xeon-Mikroprozessoren verfiigbar ist. SMP verbessert die Gesamtsystem-
leistung, indem Mikroprozessorvorginge auf die einzelnen Mikroprozessoren verteilt werden. Um diese
Funktion zu nutzen, muss ein Betriebssystem verwendet werden, dass Multiprocessing unterstitzt.

Q ANMERKUNG: Wenn das System durch die Installation eines zweiten Mikroprozessors aufgeriistet werden
soll, miissen entsprechende Mikroprozessor-Upgradekits bei Dell bestellt werden. Nicht alle Versionen des
Intel Xeon-Mikroprozessors kdnnen als zusétzliche Mikroprozessoren eingesetzt werden. Im Upgradekit
von Dell befindet sich die korrekte Mikroprozessorversion sowie die Anweisungen fiir das Upgrade. Beide
Mikroprozessoren miissen die gleiche interne Betriebsfrequenz und Cache-SpeichergrolRe aufweisen.

Mindestens 512 MB auf Fully-Buffered-DIMMs (FBD) mit 533 oder 667 MHz (sofern verfiigbar),
erweiterbar auf maximal 32 GB durch Installation von Kombinationen aus Speichermodulen mit
256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB oder 4-GB in den acht Speichermodulsockeln auf der Systemplatine.

Das System erméglicht auch die Verwendung von redundantem Speicher, und zwar als Memory-Sparing
(Redundanz) oder Memory-Mirroring (Spiegelung). Beide Funktionen stehen zur Verfiigung, wenn acht
identische Speichermodule installiert sind.

Unterstitzung fiir entweder zwei interne, hot-plug-fihige 3,5-Zoll-SAS-Laufwerke (Serial Attached
SCSI) (10000 oder 15000 U/min) oder SATA-Lautwerke (7200 U/min) oder Unterstatzung fiir bis
zu vier interne, hot-plug-fihige 2,5-Zoll-SAS-Laufwerke (10000 U/min).

Optional ein optisches Slimline-IDE-Laufwerk vom Typ CD-ROM, DVD-ROM oder DVD-ROM/
CD-RW.

Bis zu zwei hot-plug-fihige 670-W-Netzteile in einer (optionalen) redundanten 1 + 1-Konfiguration.

Vier Liiftermodule, jeweils bestehend aus zwei Doppelrotor-Liiftern, damit insgesamt acht Liifter.

Die Systemplatine ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:

Eine der folgenden Riserkarten-Optionen:

— Zwei Riserkarten (links und mittig), jeweils mit einem PCI-Express-Erweiterungssteckplatz

(x8-Bandbreite).
ODER

— Zwei Riserkarten (links und mittig), jeweils mit einem PCI-X-Erweiterungssteckplatz
(3,3 V, 64 Bit, 133MHz). Die Erweiterungssteckplitze befinden sich auf zwei separaten Bussen.

Speziell vorgesehener PCI-Steckplatz fiir einen integrierten SAS-Host-Bus-Adapter oder eine
optionale integrierte RAID-Controllerkarte mit 256 MB Cache-Speicher und einer RAID-Batterie.

Q ANMERKUNG: Es wird kein Systemstart von einem externen Gerét an einem SAS- oder SCSI-Adapter
unterstiitzt, einschlieBlich SAS 5/E, PERC 5/E oder PERC 4e/DC. Unter support.dell.com erhalten Sie aktuelle
Informationen {iber das Starten von externen Geraten.
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*  Zwei integrierte Gigabit-Ethernet -NICs unterstiitzen Datenraten von 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
und 1000 Mbit/s.

*  Vier USB 2.0-konforme Anschliisse (zwei auf der Vorderseite und zwei auf der Riickseite) zum
Anschliefien von externen Geriten wie Diskettenlaufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Tastatur, Maus
oder USB-Flash-Laufwerk.

*  Optionaler Remote-Access-Controller (RAC) zur Fernverwaltung des Systems.

* Integriertes VGA-kompatibles Grafiksubsystem mit ATTES1000 PCI-Grafikcontroller mit 33 MHz.
Dieses Grafiksubsystem enthilt mindestens 16 MB Grafikspeicher mit Unterstiitzung fiir 2D-
Grafik. Die maximale Auflésung betrigt 1600 x 1200 bei 65536 Farben. True-Color-Darstellung
wird fiir folgende Auflgsungen unterstiitzt: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. Bei
installierter optionaler Remote-Access-Karte ist die maximale Bildschirmauflgsung 1280 x 1024.

¢ Systemverwaltungselektronik zur Uberwachung der Systemliifter und der kritischen System-
spannungen und -temperaturen. Die Systemverwaltungselektronik funktioniert im Verbund
mit der Systemverwaltungssoftware.

¢ Auf der Riickseite stehen Anschliisse fiir ein serielles Geriit, Bildschirm, zwei USB-Anschliisse
sowie zwel NIC-Anschlisse zur Verfagung.

*  Auf der Vorderseite sind ein Bildschirm- und zwei USB-Anschliisse vorhanden.
e LCD-Display (1 x 5) auf der Vorderseite zur Anzeige von System-1D und Fehlermeldungen.

Weitere Informationen zu spezifischen Systemmerkmalen finden Sie im Abschnitt , Technische Daten®
auf Seite 46.

Unterstiitzte Betriebssysteme

Das System unterstiitzt die folgenden Betriebssysteme:
*  Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard, Enterprise und Web Edition
*  Microsoft Windows Server 2003 Standard und Enterprise x64 Edition
*  Red Hat® Enterprise Linux AS, ES und WS (Version 3 und 4) fiir Intel x86

*  Red Hat Enterprise Linux AS, ES, WS (Version 4) fir Intel Extended Memory 64 Technology
(Intel EM64T)

+  SUSE® Linux Enterprise Server 9 fiir Intel EM64T
*+ Novell® NetWare® 6.5 (sofern verfiigbar, keine Vorinstallation bei Herstellung)
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Weitere niitzliche Informationen
A VORSICHT: Das Product Information Guide (Produktinformationshandbuch) enthélt wichtige Informationen zu
Sicherheits- und Betriebshestimmungen. Garantiebestimmungen konnen als separates Dokument beigelegt sein.

* Im zusammen mit der Rack-Losung gelieferten Rack Installation Guide (Rack-Installationshandbuch)
oder in der Rack Installation Instructions (Rack-Installationsanleitung) ist beschrieben, wie das System
in einem Rack installiert wird.

* Inder Hardware Owner’s Manual (Hardware-Betriebsanleitung) erhalten Sie Informationen tiber
Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren oder Austauschen von
Systemkomponenten. Dieses Dokument befindet sich auf den zusammen mit dem System gelieferten
CDs und kann unter support.dell.com heruntergeladen werden.

*  Mitgelieferte CDs enthalten Dokumentation und Dienstprogramme zum Konfigurieren und
Verwalten des Systems.

*  Moglicherweise sind auch aktualisierte Dokumente beigelegt, in denen Anderungen am System,
an der Software oder an der Dokumentation beschrieben sind.

Q ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie
diese immer zuerst, denn friihere Informationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.

*  Moglicherweise sind Versionshinweise oder Infodateien vorhanden — diese enthalten Aktualisierungen
zum System oder zur Dokumentation bzw. detailliertes technisches Referenzmaterial fiir erfahrene
Benutzer oder Techniker.

Technische Unterstiitzung

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollzichen kénnen oder das System sich nicht
wie erwartet verhilt, nehmen Sie die Hardware Owner’s Manual (Hardware-Betriebsanleitung) zur Hand.

Dell bietet Unternchmenstraining und Zertifizierung an. Weitere Informationen finden Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden nicht tberall zur Verfiigung.

Installation und Konfiguration

A VORSICHT: Bevor Sie mit dem folgenden Vorgang beginnen, lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
und die Betriebshestimmungen im Product Information Guide (Produktinformationshandbuch).

In diesem Abschnitt ist die erstmalige Einrichtung des Systems beschrieben.
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Auspacken des Systems

0 Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzelnen Komponenten.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fiir méglichen spiteren Gebrauch auf.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

9 Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Dokumentation zur Rack-Installation fiir das System,
und installieren Sie dann das System im Rack.
Wie Sie das System in einem Rack installieren, erfahren Sie in der Dokumentation zur Rack-

Installation.
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AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

00000
00000
00000

e Schliefen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.
Die Anschliisse auf der Riickseite des Systems sind mit Symbolen gekennzeichnet, mit denen sich die
entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker
des Bildschirmkabels festzuzichen.
E4 ANMERKUNG: Wenn Sie zwei Bildschirme am System anschlieBen, und zwar am vorderen und am hinteren

Anschluss, erfolgt die Ausgabe standardmaRig (iber den vorderen Anschluss; es kann nur ein Bildschirm auf
einmal angesteuert werden.

AnschlieBen der Stromversorgung

o Verbinden Sie das bzw. die Netzstromkabel mit dem System.

e Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer geerdeten Steckdose oder mit einer separaten
Spannungs-quelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem

Stromverteiler (PDU).
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Befestigen der Riickhalteklemme fiir das Netzstromkabel (optional)

0 Bringen Sie die Ruckhalteklemme fiir das Netzstromkabel am rechten Bogen des Netzteilgriffs an.
Biegen Sie das Netzstromkabel wie abgebildet zu einer Schlaufe und befestigen Sie es an der Kabel-
klemme. Wiederholen Sie den Vorgang fiir das zweite Netzteil.

0 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steckdose oder mit einer

separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem
Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Systems

0 Schalten Sie das System und den Bildschirm (optional) ein.

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Darauthin sollten die Betriebsanzeigen
aufleuchten. Stellen Sie den Bildschirm ein, bis die Anzeige zufriedenstellend ist.
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Anbringen der Frontverkleidung

e Installieren Sie die Frontverkleidung (optional).

AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem System gelieferte
Dokumentation zum Betriebssystem. Wie Sie ein Betriebssystem erstmalig installieren, erfahren Sie
in der Quick Installation Guide (Kurz-Installationsanleitung). Das Betriebssystem muss installiert sein,
bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem System erworbene Hardware oder Software installieren.
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Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp Ein oder zwei Dual-Core Intel Xeon-Prozessoren 5000
Sequence.

Erweiterungsbus

Bustyp PCIX, PCle

Erweiterungssteckplitze durch Riserkarte:

PCIX-Riser (mittig und links)
oder
PCle-Riser (mittig und links)

Zwei Steckplitze fiir volle Bauhshe und halbe Baulinge
mit 3,3V, 64 Bit, 133 MHz

oder

Zwei Steckplitze mit x8-Bandbreite

Speicher

Architektur

Speichermodulsockel
Speichermodulgrofen
RAM (Minimum)
RAM (Maximum)

Fully-Buffered-DIMMs (PC2-4200, 533 MHz) mit ECC-
Schutz und beidseitigem Lockstep-Betrieb (Fully-Buffered-
DIMMs PC2-5300 mit 667 MHz, sofern verfiigbar)

Achtmal 240-polig

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
512 MB (zwei 256-MB-Module)

32 GB

Laufwerke

SAS- oder SATA-Festplattenlaufwerke

oder

SAS-Festplattenlaufwerke

Optisches Laufwerk

|  Erste Schritte mit dem System

Bis zu zwel interne, hot-plug-fihige 3,5-Zoll-Laufwerke,
(optional) mit Unterstitzung fir Riicckwandplatine

oder

Bis zu vier interne, hot-plug-fihige 2,5-Zoll-Laufwerke,
(optional) mit Unterstitzung fiir Riickwandplatine

Optional ein optisches Slimline-IDE-Laufwerk vom Typ
CD-ROM, DVD-ROM oder DVD-ROM/CD-RW.

ANMERKUNG: DVD-Geréte sind reine Datenlaufwerke.



Anschliisse

Riickseite
NSC Zwei RJ-45 (fir integrierte 1-GB-NICs)
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB 2.0
Bildschirm VGA, 15-polig
Vorderseite
Bildschirm VGA, 15-polig
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB 2.0
Grafik
Grafiktyp Grafikcontroller ATT ES1000; VGA-Anschluss
Gratikspeicher 16 MB DDR-SDRAM
Stromversorgung

AC-Netzstromversorgung (iiber Netzteil)

Leistung

Spannung

Wirmeabgabe

Maximaler Einschaltstrom

Batterien
Systembatterie

RAID-Batterie (optional)

670 W

90-264 VAC, autom. Bereichseinstellung, 47-63 Hz, 10,0 A
(bei 90 VAC)

2697 BTU/h (maximal)

Unter typischen Leitungsbedingungen und iiber den
gesamten Umgebungsbetriebsbereich des Systems kann
der Einschaltstrom pro Netzteil (iiber einen Zeitraum
von 10 ms oder weniger) 55 A erreichen.

CR 2032, 3,0-V-Lithium-lonen-Knopfzelle
4,1V Lithium-Ionen-Batterie

MaBe und Gewicht

Hohe 4,29 cm
Breite 48,26 cm
Tiefe 76,2 cm
Gewicht (maximale Konfiguration) 17,69 kg
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Umgebung

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir verschiedene Systemkonfigurationen
finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur
Betrieb
Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb

Lagerung

Maximale Erschiitterung
Wiihrend des Betriebs
Bei Lagerung

Maximale Stofeinwirkung

Wihrend des Betriebs

Bei Lagerung

Hohe iiber NN
Wihrend des Betriebs
Bei Lagerung

10 °C bis 35 °C
-40 °C bis 65 °C

8 % bis 85 % (nicht-kondensierend) mit einem Anstieg
der Luftfeuchtigkeit von 10 % pro Stunde

5 bis 95 % (nicht kondensierend)

0,25 G bei 3 bis 200 Hz, 15 min lang
0,5 G bei 3 bis 200 Hz, 15 min lang

Ein Stof von 41 G in der positiven z-Achse (ein Stof} auf
jeder Seite des Systems) tiber einen Zeitraum von bis zu
2 ms.

Sechs hintereinander ausgefiihrte StoBe mit 71 G von bis
zu 2 ms Dauer in positiver und negativer X-, Y- und Z-
Richtung (ein StoB auf jeder Seite des Systems).

-16 bis 3048 m
-16 bis 10 600 m
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Q ZHMEIQZH: H évdeign THMEIQIZH umrodeikviel anuavTikEG TTANPo@opicg TTou oag Bonbouv va
XPNOIUOTTOINCETE TTI0O CWOTA TOV UTTOAOYIOTH OQG.
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0edopEVWYV KAl 0ag TTANPOPOPET TTWG VO OTTOPUYETE TO TIPOBANUA.
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XapaKTNPIOTIKA CUOTHHOTOG

Ta kOp1LoL YOPAKTNPLETIKA VAIKOD Kol AOYIGUKOD TOV CUGTHHATOS GOG TEPIAAUPAVOLV:

"Evav 1 600 enelepyactég Surhod mopnva Intel® Xeon® g oepdg 5000.

Yoot piEn coppetpikng nolv-enetepyaciog (SMP), n omoia givat dtwbéoiun o€ cuotpoTa pe dHo
wikpoemegepyootéc Intel Xeon. To yapoaktmpiotikdé SMP Bedtidvel T cuvoliky amdd06T TOL GUGTHUATOG
Kotopepilovtog Tig pKkpo-enelepyaoTikég epyacics og aveldptntoug pkpoenebepyootéc. [ va
EKUETOALEVTEITE OVTO TO YOPAKTNPLOTIKO, TPETEL VOL YPT|CIULOTOLEITE EVOL AEITOVPYIKO GVGTILLOL TTOV VO,
vrootnpilel v molv-enelepyaaia.

Q ZHMEIQZH: Av amogaciosTe va avaBabuioste 1o cUOTNUG 0ag eyKabioTwvTag éva SeUTEPO
MIKPOETTEEEPYQTTH, TTPETTEI VA TTAPAYYEIAETE Ta 0T avaBdOuIong piIkpoeTTeEepyaaTh atrd Tnv Dell.
‘OAeg o1 ekdb6OEIG TwV PIKPOETTEEEPYAOTWV Xeon Tng Intel dev Aeitoupyolv ocwaoTd wg TTPdoBETOI
MiKpoeTTeCepyaaTéG. To aeT avaBdbuiong atrd Tnv Dell Trepiéxel Tn owaoTh €kdoon
MIKPOETTEEEPYQOTH|, KABWG Kal odnyieg yia Tnv ekTéAeon TG avaBdduiong. Kai o1 duo
MIKPOETTECEPYAOTEG TTPETTEI VA £XOUV iB1a ECWTEPIKA ouxvoTNTA AcIToupyiag Kal idlo péyebog KpUPAg
Mvrung (cache).

Koat’ehdyrotov 512 MB 610 533 1 667 (6tav givon dwebéoipa) MHz, Fully Buffered DIMM pviung

(FBD), pe dvvatotmro avapaduiong o 32 GB 1o mol, e eykatdotoon cuvdvacumy 256-MB, 512-MB,

1-GB, 2-GB, 1 4-GB povadwv pving oTig OKT® VTOS0YEG LOVAS®Y LVILNG ETAV® OTIV TAUKETO TOV

GUGTNLOTOC.

To cvotnua yapoktnpileTol Tiong amd QeIPIKT LViUN, 1] OTTola TAPEYEL TAEOVOCLLO 1) KOATOTTPIKS eI6mA0
pving. Kot ta d9o yopaktnptotikd eivor d1o0éoipa ov givat yKOTESTNUEVES OKTO 1018C LOVADEG LLVIAUNG.

Ymootpi&n gite yio 800 ecmTePIKES LovAdeg okANpo dickov, 3,5 wichv, Bepung Buoudtmong, SAS
(oeproxng ovvdeong SCSI) (ne 10.000 1 15.000 o.0.A.) 1 SATA (7.200 6.0.1.) gite vwooTPIEn Yo E®C
Ko TE0GEPLS E0MTEPIKEG LOVAdEG OKANPOD dicKov, 2,5 vtodv, Bepung fuoudtoong, chvdeong SAS
(10.000 6.0..A.).

Muo mpoatpetikr| povada diokov IDE CD-ROM, DVD-ROM Aentig ypoppng i pio povada dickou
DVD-ROM/ CD-RW.

"Emg kot 600 mapoyés tpopodosiog 670-W, Bepprg Puopdtoong og epedpikr| (Tpoatpetikn|) Stapoppwon

1+1.

Téooepic povadeg avepotipa, kKabepio omo Tig omoieg anotedeital and dVo avepUoTHPES e SITAO poTOPa,
LE GVVOAO OKTM AVELOTHPES WYOENG.

H mhakéta Tov cuetipatog meplapfavel To TOPUKAT® YOPUKTNPIOTIKA:

Mio amd T1g TopaKkdTo eTA0YEG KAPTOG OVOWEOONG:

— A¥0 KapTEG aVOYMONG (KAPTES AvVOY®OONG OTA OPLETEPA KOL 6TO KEVTPO), Kabepio amd Tig omoieg
mapéyetl po poakpoctevn vrodoyn enéktaong PCI-Express pikovg x8.

'H

— A¥0 KapTEG VO MONG (KAPTES AvVOY®OONG 0T UPLETEPA KOL 6TO KEVTPO), Kabepio amd Tig omoieg
mapéyet po vrodoyn enéktoong 3,3V, 64-bit 133MHz PCI-X. Ot vtodoyég enéktacng Ppickovtan
o€ 600 S1POPETIKOVG SLAVAOVCE.
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Edun vwodoyn PCI yia evoopotopévo kevipikd mpocappoyéa Sioviov SAS 1 yio Tpoatpetikn
evoouatopévn kapto eleykti RAID pe 256 MB  kpueng pviAung (cache) kot pmatapio RAID.

Q ZHMEIQXZH: Asv utrooTtnpileTal n KKivnarn TOU GUCTIUOTOS OTTO EEWTEPIK] CUOKEUT)
TpocapTnuévn ae TTpoaappoyéa SAS rp SCSI, cuptrepiAapBavouévwy Twv SAS 5/E, PERC 5/E n
PERC 4e/DC. Emokegreite Tn dietBuvon support.dell.com yia Tig TEAEUTAIEG TTANPOPOPIEG OXETIKG
ME TNV €KKiVNON o110 EEWTEPIKEG CUOKEUEG.

Avo evoopatopéveg kapteg doohvdeong diktoov Gigabit Ethernet, pe Suvatdmnto vrootipiEng

ToyLTATOV dedopévav g Taéng Twv 10-Mbps, 100-Mbps kot 1000Mbps.

Téooepic ovlevktpeg supfotovg pe USB 2.0 (800 610 gumpdg Kot 600 610 Tiowm péPog) e dvvatdtnra

eEOTEPIKNG VIOSTAPIENG Y10 io povada diokéTag, pia povada diokov CD-ROM, éva minktpordyto,

évo, movtikt 1 pio povado pviung flash USB.

[Mpoarpetikdg eheyktig amopakpuopévns tpdcfacng (RAC) yuo amopaxpoopévn dwayeipion

GLOTNUATOV.

"Eva evoopatopévo vrocvotnpa 006vng cvpfoto pe VGA e eheykti 086vng ATI ES1000, 33-MHz

PCI. Avtd 10 vmocvotnpa 006vng mepiéyet kat’ ehdyiotov 16 MB pviung 006vng pe vrostpién yio
dwedidotata ypaekd. H péyiotn avdivon givar 1600 x 1200 pe 65.536 ypopata. Ta ypopikd pe
TPOYUATIKG Y pdpoTa vITootnpilovTot yio Tig akdlovbeg avorvoeig: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768,
1280 x 1024. Otav gykotaotadel 1) TPOALPETIKT KAPTU EAEYKTH OTOUAKPVGUEVNG TTPOGPOONS, 1)
péytot aviivon tg 006vng yivetar 1280x1024.

Opdda NAEKTPIKOV KUKAOUAT®V Yo, TN dtayeipion cvotnudtov. H opdda avty mapakoiovbel
AEITOVPYIO TOV AVELGTIPOV TOV GUOTHHATOS, KABMOG Kot Tig Kpiolueg Oeplokpacies Kot TAGELG TOV
ocvotnpotoc. H opdda nAektpikdv KokAmpdtmv yio t Slyelpion cuotnudtmy Agltovpyel 68 GUVILOGUO
LLE TO AOYIGHIKO Sloeiptong GLOTNUATOV.

O1 ovlevkTipeg TOL THoW PEPOVS TEPIAAUPAVOVV GEPLAKO GLLEVKTNHPO, GLLEVKTHPO 0BGV, dVO
ovlevktpeg USB kat 800 cvlgvktpeg kaptdv S1acvvoeong dikTHov.

Ot ovlevktipeg Tov Umpog LEPoVG TepthapPdvouy Eva culevktnpa 000vng kot dvo culevkripeg USB.

Mmnpootivé mhaicto 1x5 LCD yia v TonTOTNTO GUGTHUOTOS KOl UNVOUOTO COOAUATOV.

INa mepiocdTEpEg TANPOPOPIEG GYETIKA e GLYKEKPILEVO, XOPOUKTNPIOTIKA, avoTpéEte oto " Teyvikeég
TPOdAYpaPES™ 6T aeAida 58.

Ag1ITOUpPYIKA CUCTAHATA TTOU UTTOOTHPifoVTal

To cvotTud o VTooTNPilel To TAPAKAT® AEITOVPYIKH CUGTALLOTOL:

Microsoft® Windows Server™ 2003, ekdooeig Standard, Enterprise kor Web
Microsoft® Windows Server™ 2003, ekdoceig Standard kot Enterprise x64
Red Hat® Enterprise Linux AS, ES ka1 WS (ekdoo¢ig 3 kot 4) ywo Intel x86

Red Hat Enterprise Linux AS, ES kot WS (éxdoon 4) yia v texvoroyio. Extended Memory 64 g Intel
(Intel EM64T)

SUSE® Linux Enterprise Server 9 yio Intel EM64T

Novell® NetWare® 6.5 (6tav vrdpyet S1abéoylo) (dev dl0TiBETAL [LE TPOEYKUTAGTACT OO TO EPYOGTAGIO)
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AAAEG TTANPOYOPIEG TTOU EVOEXETAI VO XPEIOOTEITE

A MPOZOXH: O O3ny6¢ mANPoPopIwY TPOIGVTOC TTAPEXEI ONUAVTIKES TTANPOQOPIES YIa TV
ao@AAgia Kal TOUG PUBHIOTIKOUG Kavoveg. O1 TTANPo@opiEg yia TV eyyunon eveéxeral va
oupTrEPIAQUBAVOVTAI HECO O€ QUTO TO £YYPAPO 1] WG EEXWPIOTO £YYPaPO.

* O Odnyodg eykatdoraons oe papi | oL Oonyies eyKaTaoTaons o€ papi TOL GLVOIELOLV TN J1KT| GO Ao
o€ paeL TEPLYPAPOLY TOV TPOTO EYKATAGTOGTG TOVG CUGTNHUATOS GOG GE PAPL.

*  To Eyyeipidio kardyov viikod Tapéyel TANPOQOPIES GYETIKE LE TO. YOPOKTNPLOTIKG TOV GUGTIHHOTOG
KOl TTEPLYPAPEL TV AVTILETOTIGN TPOPANUATOV TOV GLGTALOTOS GOG KOL TNV EYKATACTACT 1) TNV
OVTIKOTAOTAGT GLOTATIKMV oTotyelmv Tov cvotipatoc. To £yypago avtd propel vo evromiotel oto CD
7OV GLVOIEVOVY TO GVLGTNWA 6o 1 ot d1evBvvon support.dell.com.

*  Ta CD mov cvuvodehovy 10 cOoTUd 060G Tapéyovy Tekunpicoon kot epyaieio yio t pOOLLION TopaAETPOV
Kot T S10ELPLOT) TOV GUOTHHATOG GOG.

*  Mepikég Popég TapEXOVTOL EVIUEPMUEVEG EKOO0ELG Ol LE TO GVGTNUA, Y10 VO TTEPLYPAYOVY OAAAYEG GTO
o0OTNE, TO AOYIGLIKO /KO TV TEKUNPi®oN.
Q THMEIQZXZH: EAfyxeTe TTAVTOTE YIa eVNUEPWUEVEG £KOOOEIC OTNV ToTToBETia support.dell.com kai

va d10BAeTE TTPWTA TIG EVNUEPWHEVEG EKOOTEIG ETTEIDN TTOAU GUXVA KOBIGTOUV EETTEPATUEVEG TIG
TTANPo@opieg AAAWV eyypdPwy.

*  Xnuewdoelg kdoomng 1 apyeio readme evogyetat va TEPIAALBAVOVTOL Yo VoL TAPEXOVY TIG TEAEVTAIEG
EVNUEPDOELS Y10 TO GVGTI L0, OTWG EMIONG TEKUNPIMGT N TPOYMPNUEVO DAMKO OVAPOPAS Y10l TEYVIKE
0épota mov mpoopilovrar yio EUTEPOVS XPNOTEG 1| TEYVIKOVC.

ARQyn TeXVIKNAG BonRbelag

Edv dev xatavoeite pia dtodtkacio Tov 061yod avtol 1 av To cOGTNU OV AELITOVPYEL LE TOV AVAEVOLEVO
Tpomo, avatpélte oto Eyyeipidio kotoyov vAikoo.

Eivat d1a0éoiun n Enyyeipnuatikn eknaidevon kot motonoinon g Dell. INa nepiocdtepeg minpogopieg,
avatpéEte ot dievbvvon www.dell.com/training. H vinpeoio avt evdéyetor vo unv tpocpépetat o OAEG
T1g Tomobeciec.

EykardoTaon Kol puOMIoN TTOPAMETP WV

A MPOZOXH: MpoToU TTpayHaTOTTOINCETE TNV TTAPAKATW S1adikacia, S1IaBAoTE Kol aKoAouBNOTE
TIG 08nYieg ao@aAgiag Kal TOUG CNUAVTIKOUG pUBUICTIKOUG KAVOVEG oToV O8NYyo6 mAnpopopiwv
mPOoI6VTOG.

H evotta oot meptypdeet ta Pripata yuo Ty opyikny pOOUIoN TOV ToPAUETPOV TOV GLOTHLOTOS GOGC.

Ta TpwTa BAPATa pe To ouotnud cag | 53



Avolyld TNG CUOKEUATIOG TOU CUCTHHOTOG

0 Avoi&te TN GVOKELAGIN TOV GVOTNUATOG GOG KOl avayvVOpioTe KAOe avTiKeipEevo.

DurdEte dha T VAKE TOV GOG OTOSTALON KAV Yo TNV TEPIMTOON OV B0l TaL XPENGTELTE APYOTEPQ.

TooBéTnon TwV PAYWY KAl TOU CUCTAHATOG O€ pAQI

9 TomoBetnote 10 GOOTN A GE PAPL POV OAOKANPAOGETE TNV AvAyvVmST TV “Odnyidv aopaleiog”
7OV BPICKOVTOL GTNV TEKUNPIMGCT) EYKOTAGTACTG G PAPL Y10 TO COOTNUE GO,

Mo 0dnyieg oyeTiKd e TNV £YKATAGTAGT TOL GLOTNUATOS GG GE PAPL, AVATPEETE OTNV TEKUNPiOoN
£YKOTAOTAONG OE PADL.

54 | To mpwra BApATA PE TO GUCTNUG Gag



20vdeon TTANKTPOAOYiou, TTOVTIKIOU Kol 006vng

e Yuvdéote To TANKTPOAGYLO, TO TOVTIKL Kot THV 006VN (TpoatpeTiky).

O1 ov{eVKTNPEG 6TO THOW PEPOG TOV GLGTALLOTOG EYOVV EIKOVIOL0 TOL OTTO10, VTOSEIKVVOVY TO KAA®DSLO TOV

ovvdéetal o kGO culevkthpa. Tlpémnetl va opitete Tig Bides (edv vdpyovv) 610 cLLELVKTNPO KOA®MSiOV
™g 006vng.

Q ZHMEIQZH: Av ouvdioete TaUTOXpOVa BU0 086VEC OTO GUCTNHA, XPNOIMOTIOIVTAC TIC CUVOETEIG
OTO €UTTPOG KAl TO TTioW PEPOG, N €IkOVa atrd TTpoeTAoyr Ba epgaviaTei oTnv 086vn OTO EUTTPOG
HEPOG, €TTEIBN PTTOPET Va AeiIToupyei povo pia 086vn KGBe popd.

20vdeon TG TPOPOdoTiag

o Yuvdéote T0 KOADI10(0) TOPOYNG NAEKTPIKOD PEHUATOG GTO GUGTILO.

e TomoBetnote TV GAAN AKPY TOL KAAMSIOV OE YEIOUEVO pELUOTOSOTN 1 G EEYMPIOTN NN NAEKTPIKOD
pEvLTOC, OTMG eivar éva avuoTua adtddermTng Tpo@odociag (UPS) 1 wua povada dtavopng pevpotog (PDU).
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Toro0£TnON TOU OTNPIYMATOG CUYKPATNONG TOU KaAwdiou Tpo@odoaiag
(MpoaipeTiKA)

e YVVOECTE TO OTHPLYLO CLYKPATNONG TOL KAAMOIOV Tpopodoacing 610 6e&l ovvdeouo ¢ AaPhg g
nopoyns Tpopodocioc. Kapyte 1o kKahdd10 Tpopodociog Tov GUGTHUATOS 68 Hopen Bpdyov OTm
QOIVETAL GTO GYNILOL KOl GUVOEGTE TO GTNV AyKPAQa Tov Kadmdiov Tov otnpiypatoc. Exavaldafete
™ Swdikacia yio T devTepn Topoy TPOPOSOGiaG.

0 TomoBetnote TV GAAN AKpN TOV KOA®SIOV TPOQOJ0GING GE YEIOUEVO PELUATOIOTN 1| G EEYOPLOTN TNYY
NAEKTPIKOV pedUOTOG, OTTMG etvarl Eva cuaTna adidiemng tpopodoasiog (UPS) 1 o povada dtovoung
pevpatog (PDU).

Evepyotroinon Tou cuoTAHATOG

e Evepyomomorte 1o cvotnua Kot v 006vn (Tpoatpetikad).

MMiéote t0 Kovumi TpoPodoaciag 6To cvGTNL Kot TV 006V, Oa Tpémet va aviyouy ot evoei&elg Aettovpylag.
PvBpiote ta kovpmid ehéyyov g 000vNG OGTOV 1) EIKGVA TOV ERPAVILETOL VO GOG IKOVOTTOLEL.
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Toro0£éTnON TNG OTEQPAVNG OCUYKPATNONG
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e Eykotaotiote T ote@dvn cuyKpatnong (Tpoaipetikad).

OAOKANPWOTE TNV EYKATACTAOT TOU AEITOUPYIKOU
OUCTAHATOG

Edv éyete ayopdoet éva mpogyKkatesTNUEVO AELTOVPYIKO GVOTNIA, AVOTPEETE GTNV TEKUNPIOGT TOV
AELTOLPYLKOV GLGTILOTOG TTOL GLVOOEVEL TO GUOTNIA GOC. [0 VoL £YKOTAOTNOETE VAl AELTOVPYIKO GVUGTI L
Yo TPAOTH Popa, avatpéEte atov Odnyo ypryopns eykatdotaons. Befaiwbeite 6tL To Agttovpykd cvoTpa
glvot eyKaTesTNIEVO, TPV VO EYKATAGTICETE VAIKO 1 AOYIGLIKO oV dgv €xete ayopdoet poli Le to
GUGTNLO.
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Texvikég Trpodlaypa@ég

Emre§epyaoTig

Tonog enelepyootn "Evog 1} 600 enelepyactéc dimhov mopiva Intel Xeon
g oepdg 5000

Aiaulog emrékTaong

Tomog Srdrov PCI-X, PCle

Y7nodoyés enékTaong pEcm TS KAPTOG
aviyoong:
PCI-X xépteg aviymwong oto KEVTpo
KOl 6T, 0pLoTEPQL
f
PCle xépteg aviymong oto kévipo
KOl GTOL 0PLOTEPA

Avo TApovg VYoug, uieov pnkovg 3,3-V, 64-bit, 133MHz

n
AVYo x8 LaKpOGTEVOL GYNLLATOG

Mvipn

Apyrtektovik).

Y70d0yEG LOVAS®V VARG
XopnTiKOTTEG HOVAS®V PVIUNG
EXéyron pvium RAM

Méyiot pviun RAM

Movédeg pviung PC2-4200 533MHz Fully-Buffered DIMM
pe mpootacia ECC, pe apgidpoun Asttovpyio kKAeWdHATOG
prpatog (av eivar drabéopeg, povadeg pwviung PC2-5300
667 MHz Fully-Buffered DIMM)

Oxtd pe 240 axideg

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
512 MB (3o povéadeg 256-MB)
32GB

Movdadeg

YiAnpoti dickot SAS 11 SATA

1
YxAnpoi dickot SAS

Movddo omtikod diokov

|  To mpwrta BAMATA JE TO CUCTNPG OOG

"Ewg kot 690 ecwtepikés povadeg okAnpov dickov

3,5 wtomv, Oepung puopdtoong, (TPoatpeTikd) pe
GTNPIYLA TNG KATO EMPAVELNG TNG TAAKOG

Ul

"Ewg ko1 té06ep1c e0mTEPIKEG POVAIEG GKANPOD JiGKOL

2,5 wto@v, Oeppung Pucpdtoong, (TPoatpeTIKa) Le
GTNPLYLO TNG KATO EMPAVELONG TNG TAAKOG

Mia Tpoarpetikn povada dickov Aentig ypapung IDE
CD-ROM, cvvévacuod DVD-ROM/CD-RW 1 DVD-ROM

ZHMEIQZH: O1 povadeg diokou DVD eival uovo yia
Oedopéva



ZuleUKTAPES

Micw

Kdpta dracdvoeong diktdov

Avo RJ-45 (Yo evompotmpéveg KAPTEG S1.GVVIEST|G
dwroov 1-GB)

ZeplaKog 9 axidwv, DTE, cvppotn pe 16550
USB AVYo 4 akidwv, copParoi pue USB 2.0
006vn VGA 15 akidwv
Epnpog
006vn VGA 15 axidov
USB Avo 4 akidwv, cvoppatoi e USB 2.0
06eévn
Tomog 006vng EX\eyktig 006vng ATI ES1000, cvlevktipag VGA

Mvniun 006vng

16 MB pvijung DDR SDRAM

Tpogodooia

Tpogpodocio AC (ava wapoyn TPopodociac)

Hhextpuc] 1oy0g oe Watt
Téon

"Exdhvon Oeppomrog

Méyioto pevpia lopong

Mmratapisg

Mmratopio GUGTHRATOG

Mmartapio RAID (mpoaipetikd)

670 W

90-264 VAC, pe avtopotn emhoyn mepoyng, 47-63 Hz,
10,0 A (ot0. 90 VAC)

2697 BTU/opa. (néyioto)

Kdto amd tumikéc cuvOnkeg ypopung Kot méve and v
meployn Aettovpyiog teptPariovtog 0OAGKANpOL TOV
GLGTNUATOC, TO PV EIGPOTG Hmopel va ayyiget Ta 55 A
ava Topoyn tpogodoaciag yio 10 ms 1) Aydtepo.

CR 2032 3.0-V 18vtog Mbiov pe keppotoedn ototyeio

4,1-V ovokevacio proatopiog 10vrog Abiov

Ta TpwWTa BrAMATA PIE TO CUCTNPG OOG
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DuoIKA XapPOKTNPICTIKA

“Yyog

Mnjkog

[MAdrog

Bapog (péyiotn dapdpemon)

4,29 ex. (1,69 ivtoeg)
48,26 ex. (19 tvtoeg)
76,2 ex. (30 tvtoeg)

17,69 kg (39 Xifpeg)

XapakTnpIioTIKA TTepIBAAAovTOog

ZHMEIQZH: MNa emmAéov TTANPOQOPIEG OXETIKA WE TIC TIEPIBAANOVTIKEC UETPAOEIG VIO GUYKEKPIUEVEC
SIAPOPPUICEIG CUCTAUATOG, ETTIOKEPTEITE TN dieUBuvon www.dell.com/environmental_datasheets

Ogppoxpooia
Agrtovpyiag
Amobfnkevong

XyeTuk) vypooia

Agrtovpyiag

Amobnkevong
Méywotn TeAdvTevon
Agrtovpyiag
Amobnkevong
Méywotn 66vnon
Agrtovpyiag

Amobnkevong

Yyépetpo
Agrovpyiag
Amobnkevong

10° 8¢ 35°C (50° éag 95°F)
-40° o 65°C (-40° éwg 149°F)

8% £mg 85% (ywpic cvpmdkvoon) pe péyot Padpuida
vypaciog 10% ava dpa

5% €mg 95% (ywpic copmdxvmon)

0,25 G oto. 3-200 Hz y0. 15 Aentd
0,5 G ota 3-200 Hz yw 15 Aemtd

"Evag molpog 66vnong oto Oetikd tunqpa tov déova

z (évog ToOAUOG oTNV KGOe TAELPA TOV GLOTHUATOC)

tov 41 G yw émg kot 2 ms

"'E&1 dradoyucd extelespévol maipol d6vnong 6to OeTikd ko
OpVNTIKO TUALO TOV 0EOVOV X, Y KL Z (£VOS TOALOS 6TV
Kk60e mhevpd Tov cuotiuatog) Tov 71 G ya £g kat 2 ms

—16 £mg 3.048 pétpa (—50 mg 10.000 mHSw0r)
—16 éwg 10.600 pétpa (—50 éwg 35.000 nddwr)
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Systemy Dell™ PowerEdge™ 1950

Rozpoczecie pracy
Z systemem
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Noty, uwagi i ostrzezenia

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng informacje, ktéra pomoze lepiej wykorzysta¢ komputer.

o POUCZENIE: POUCZENIE wskazuje na mozliwo$¢ uszkodzenia sprzetu lub utraty danych i informuje
o sposobie uniknigcia problemu.

/\ OSTRZEZENIE: PRZESTROGA wskazuje na mozliwos¢ zaistnienia sytuacii niebezpiecznej,
ktorej skutkiem moga by¢ uszkodzenia sprzetu, obrazenia ciata lub Smier¢.

Informacje zamieszczone w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2005 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzezone.

Zabrania si¢ powielania w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy Dell Inc.

Znaki towarowe uzyte w niniejszym tekscie: Dell, logo DELL PowerEdge, i Dell OpenManage sa znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel 1 Xeon sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; Microsoft i Windows zarejestrowanymi znakami towarowymi,
a Windows Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation; Red Hat jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Red Hat,
Inc.; SUSE jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SUSE LINUX Products GmbH.

W niniejszym tekscie mogg wystgpowac inne znaki towarowe i nazwy handlowe odnoszace si¢ zarowno do podmiotow majacych prawo
do tych znakow i nazw, jak i do ich produktow. Dell Inc. nie zgtasza roszczen do innych znakéw i nazw handlowych poza swoimi.

Model EMUO1

Listopad 2005 P/N CD608 Rev. A00



Funkcje systemu

Glowne funkcje sprzetu i oprogramowania zainstalowanego w systemie obejmuja:

Jeden lub dwa procesory Dual-Core Intel® Xeon® 5000.

Obsluge symetrycznego wieloprzetwarzania (SMP), ktora jest dostepna w systemach z dwoma
mikroprocesorami Intel Xeon. SMP ogromnie poprawia ogolna wydajnosc systemu dzielac operacje
procesora pomiedzy niezalezne mikroprocesory. Aby moc korzystac z tej funkcji, konieczne jest
posiadanie systemu operacyjnego obslugujacego wieloprzetwarzanie.

Q UWAGA: Jezeli zdecyduja sie Panstwo na rozbudowe systemu poprzez zainstalowanie drugiego
mikroprocesora, konieczne bedzie nabycie zestawow do rozbudowy i aktualizacji mikroprocesora
firmy Dell. Nie wszystkie wersje procesorow Intel Xeon beda prawidlowo funkcjonowac jako
mikroprocesory dodatkowe. Zestawy do rozbudowy i aktualizaciji firmy Dell zawiera prawidlowa
wersje mikroprocesora oraz instrukcje przeprowadzenia rozbudowy i aktualizacji. Oba mikro-
procesory musza miec te sama wewnetrzna czestotliwosc pracy oraz ten te sama pojemnosc
pamieci podreczne;j.

Minimum 512 MB z 533 lub 667 (jezeli takowe sa dostepne) MHz, calkowicie buforowana pamiec
DIMM (FBD), rozszerzalna do maksimum 32 GB poprzez zainstalowanie kombinacji modulow pamieci
256-MB, 512-MB, 1-GB, 2 GB lub 4-GB w osmiu gniazdach przeznaczonych na moduly pamieci
dostepnych na plycie systemowe;.

System posiada rowniez funkcje pamieci nadmiarowej, ktora zapewnia oszczednosc pamieci lub funkcje
kopii zwierciadlanej pamieci. Kazda z tych funkcji jest dostepna, jezeli zainstalowanych jest osiem
identycznych modulow pamieci.

Obsluga dwoch 3,5 calowych wewnetrznych dyskow twardych SAS (podlaczonych szeregowo SCSI)
(10000 lub 15000 rpm) podlaczanych podczas pracy urzadzenia lub dyskow twardych SATA (7200 rpm)
lub obsluga az do czterech 2,5 calowych wewnetrznych dyskow twardych SAS (10000 rpm).

Opcjonalny waski naped IDE CD-ROM, DVD-ROMDVD-ROM lub DVD-ROM/ CD-RW.

Az do dwoch zasilaczy 670-W podlaczanych podczas pracy urzadzenia w (opcjonalnej) konfiguracji
nadmiarowej 1+ 1.

Cztery moduly wentylatorow, kazdy skladajacy sie z dwoch wentylatorow obrotowych, co daje razem
osiem wentylatorow.

Plyta systemowa zawiera nastepujace funkeje:

Jedna z nastepujacych opcji instalowania lewostronnej karty Riser :

— Dwie karty Riser (lewa i centralna), kazda ze slotem rozszerzenia PCI Express x 8.
lub

— Dwie karty Riser (lewa i centralna), kazda ze slotem rozszerzenia PCI-X 3.3V, 64-bitowy 133MHz.
Sloty rozszerzenia znajduja sie na dwoch oddzielnych szynach.
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Jest to slot PCI przeznaczony dla zintegrowanego zlacza szyny hosta SAS lub opcjonalnej karty
kontrolera RAID z 256 MB pamieci podrecznej i bateria RAID.

Q UWAGA: Uruchamianie systemu nie jest obslugiwane z urzadzenia zewnetrznego podlaczonego
do zasilacza SAS lub SCSI, wlacznie z SAS 5/E, PERC 5/E lub PERC 4e/DC Odwiedz strone
internetowa support.dell.com, aby uzyskac najaktualniejsze informacje o uruchamianiu systemu
z urzadzen zewnetrznych.

Dwa zintegrowane moduly Gigabit Ethernet NIC, obslugujace predkosc transmisji danych 10-Mbps,
100-Mbps i 1000 Mbps.

Dwa zlacza kompatybilne z USB 2.0 (dwa z przodu i dwa z tylu), obslugujace stacje dyskietek, naped
CD-ROM, klawiature, mysz lub naped USB flash.

Opcjonalny kontroler zdalnego dostepu (RAC) do zdalnego zarzadzania systemem.

Zintegrowany podsystem kompatybilny z grafika VGA z kontrolerem grafiki ATI ES1000, 33-MHz
na PCI. Podsystem grafiki posiada min.16 MB pamieci na operacje graficzne z obsluga grafiki
dwuwymiarowej (2D). Maksymalna rozdzielczosc 1600 x 1200 z 65,536 kolorow, grafika w kolorach
rzeczywistych jest obslugiwana przy nastepujacych rozdzielczosciach: 640 x 480, 800 x 600,

1024 x 768, 1280 x 1024. Gdy zainstalowana jest opcjonalna karta umozliwiajaca zdalna obsluge,
maksymalna rozdzielczosc grafiki wynosi 1280x1024.

Obwody zarzadzania systemami, ktore monitoruja dzialanie wentylatorow systemu, jak rowniez napiecie
krytyczne i temperature krytyczna systemu. Obwody zarzadzania systemami pracuja w polaczeniu z
oprogramowaniem do zarzadzania systemami.

Zlacza umieszczone na panelu tylnym obejmuja jedno zlacze szeregowe, zlacze karty grafiki, dwa zlacza
USB i dwa zlacza kart NIC.

Zlacza umieszczone na panelu przednim obejmuja jedno zlacze grafiki i dwa zlacza USB.

1x5 diod LCD na panelu przednim dla identyfikatora systemu i komunikatow o bledach.

Aby uzyskac wiecej informacji o poszczegolnych funkcjach, prosze zapoznac sie z rozdzialem
»Specyfikacja techniczna” na stronie 70.

Obslugiwane systemy operacyjne

Ten system obsluguje nastepujace systemy operacyjne:

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard, Enterprise oraz Web Editions
Microsoft Windows Server 2003 Standard oraz Enterprise x64
Red Hat® Enterprise Linux AS, ES oraz WS (wersja 3 i 4) dla Intel x86

Red Hat Enterprise Linux AS, ES, WS (wersja 4) dla technologii Intel Extended Memory 64
(Intel EM64T)

SUSE® Linux Enterprise Server 9 dla Intel EM64T
Novell® NetWare® 6.5 (jezeli takowy jest dostepny) (nie jest on instalowany fabrycznie)

Rozpoczecie pracy z systemem



Inne przydatne informacje

A Ostrzezenie: Przewodnik po informacjach o produkciedostarcza waznych informacji
dotyczacych bezpieczenstwa oraz informacji prawnych. Informacje dotyczace gwarancji
moga zostac zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument.

* Instrukcja instalacji stelazu lub Przewodnik instalacji stelazu dostarczony wraz ze stelazem opisuje
sposob instalacji systemu na stelazu.

*  Podrecznik uzytkownika sprzetu dostarcza informacji o funkcjach systemu i opisuje sposob
rozwiazywania problemow zaistnialych podczas uzytkowania systemu oraz sposob instalacji lub wymiany
elementow systemu. Ten dokument mozna znalezc na plycie CD dostarczonej wraz z systemem lub na
stronie internetowej support.dell.com.

* Plyta CD dolaczona do systemu dostarcza dokumentacji i narzedzi niezbednych do konfigurowania
systemu i zarzadzania nim.

* (Czasem wraz z systemem dostarczane sa aktualizacje opisujace zmiany w oprogramowaniu systemowym
i/lub dokumentacji.

Q UWAGA: Prosze zawsze szukac aktualizacji na stronie support.dell.com i czytac informacje o
aktualizacjach, poniewaz czesto pojawiaja sie one tam z wyprzedzeniem w porownaniu do innych
dokumentow.

* Informacje handlowe o wersji systemu lub pliki readme moga byc dolaczone do systemu w celu
dostarczenia uaktualnien wprowadzonych do systemu lub dokumentacji w ostatniej chwili lub moga
stanowic zaawansowany material referencyjny przeznaczony dla doswiadczonych uzytkownikow lub
personelu technicznego.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli nie rozumieja Panstwo procedur opisanych w tym przewodniku lub jezeli system nie dziala zgodnie
z oczekiwaniami, prosze zapoznac sie z Podrecznikiem uzytkownika sprzetu.

Dostepne sa rowniez szkolenia i certyfikaty firmy Dell Enterprise — prosze odwiedzic strone internetowa
www.dell.com/training w celu uzyskania dalszych informacji. Ta usluga moze nie byc dostepna we
wszystkich miejscach.

Instalacja i konfiguracja

A Ostrzezenie: Przed wykonaniem ponizszej procedury nalezy przeczytac i zastosowac sie do
instrukcji bezpieczenstwa oraz waznych informacji prawnych zamieszczonych w Przewodniku
po informacjach o produkcie.

Ta sekcja opisuje czynnosci, ktore maja byc wykonane podczas konfigurowania systemu po raz pierwszy.
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Rozpakowanie systemu

0 Prosze rozpakowac system i zidentyfikowac jego poszczegolne elementy.

Zachowaj wszystkie opakowania na wypadek potrzeby pozniejszego ich wykorzystania.

Instalowanie prowadnic i systemu w stelazu

e Po przeczytaniu “Instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa” przedstawionych w dokumentacji instalacyjnej
stelazu przeznaczonego dla systemu, prosze zainstalowac system na stelazu.

W celu uzyskania instrukcji dotyczacych instalowania systemu w stelazu, nalezy przejrzec dokumentacje
instalacji stelaza.
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Podlaczenie klawiatury, myszy i monitora

e Podlacz klawiature, mysz i monitor (opcjonalny).

Zlacza w tylnej czesci systemu oznaczone sa ikonami, wskazujacymi kabel, ktory nalezy podlaczyc do
kazdego zlacza. Nalezy upewnic sie, ze dokrecone sa sruby na zlaczu kabla monitora (o ile wystepuja).

Q UWAGA: Jezeli za pomoca zlacz dla sygnalu obrazu umieszczonych na panelu przednim i tylnym
rownoczesnie podlaczane sa do systemu dwa monitory, obraz bedzie domysinie transmitowany do
monitora podlaczonego do zlacza na panelu przednim, poniewaz jednoczesnie moze byc uzywany
tylko jeden wyswietlacz.

Podlaczanie zasilania

o Podlaczyc kable zasilania do systemu.

e Nastepnie podlaczyc druga koncowke tych kabli do uziemionego gniazdka zasilania lub oddzielnego
zrodla zasilania, jak np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdzialu zasilania (PDU).
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Mocowanie wspornika podtrzymujacego kabel zasilania (opcjonalne)

G Prosze podlaczyc wspornik podtrzymujacy kabel zasilania do prawego wezla na uchwycie zasilacza.
Prosze utworzyc na kablu zasilacza petle w taki sposob, jak pokazano na ilustracji i prosze ja
przymocowac do zacisku kabla na wsporniku. Powtorzyc te sama procedure dla drugiego zasilacza.

0 Nastepnie podlaczyc druga koncowke tych kabli do uziemionego gniazdka zasilania lub oddzielnego
zrodla zasilania, jak np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdzialu zasilania (PDU).

Wilaczanie systemu

6 Prosze wlaczyc monitor (opcjonalny) i system.

Prosze nacisnac przycisk zasilania na monitorze i systemie. Powinny zaswiecic sie wskazniki zasilania.
Prosze wyregulowac ustawienia monitora az do uzyskania odpowiedniego obrazu.
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Instalowanie ramki

e Prosze zainstalowac ramke systemowa (opcjonalna).

Zakonczenie konfiguracji systemu operacyjnego

Jezeli zakupili Panstwo system operacyjny zainstalowany fabrycznie, prosze zapoznac sie z dokumentacja
systemu operacyjnego dostarczonego wraz z systemem. Aby zainstalowac system operacyjny po raz
pierwszy, nalezy zapoznac sie z Przewodnikiem Szybkiej Instalacji. Przed instalacja sprzetu lub
oprogramowania nie nabytego wraz z systemem, nalezy upewnic sie, czy w komputerze zostal
zainstalowany system operacyjny.
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Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora

Jeden lub dwa procesory Dual-Core Intel® Xeon® 5000.

Szyna rozszerzen

Typ szyny

Sloty rozszerzen dostepne poprzez karte Riser:
Lewa i centralna karta Riser dla PCI-X

Iub

Lewa i centralna karta Riser dla PCle

PCI-X, PCle

Dwie karty o pelnej wysokosci i pelnej dlugosci, 3.3-V, 64-bitowe,
133-MHz
lub

Dwie karty o szerokosci pasma x 8

Pamiec

Architektura

Gniazda modulow pamieci
Pojemnosc modulow pamieci
Minimum RAM

Maksimum RAM

Calkowicie buforowane moduly pamieci DIMM PC2-4200 533 MHz
z zabezpieczeniem ECC, z dwukierunkowym dzialaniem calego
systemu (calkowicie buforowane moduly pamieci DIMM PC2-5300
667 MHz, jezeli takowe sa dostepne)

osiem gniazd 240-pinowych

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
512 MB (dwa moduly 256-MB)
32GB

Napedy

70

Dyski twarde SAS lub SATA

lub
Dyski twarde SAS

Naped optyczny
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Do dwoch 3,5 calowych dyskow wewnetrznych podlaczanych
podczas pracy urzadzenia (opcjonalnie) z obsluga tablicy polaczen.

Iub

Do czterech 2,5 calowych dyskow wewnetrznych podlaczanych
podczas pracy urzadzenia (opcjonalnie) z obsluga tablicy polaczen.

Opcjonalny waski naped IDE CD-ROM, DVD-ROM/CD-RW lub
DVD-ROM.

NOTE: Urzadzenia DVD sa przeznaczone tylko do danych.



Zlacza

Tylny
NIC Dwa zlacza RJ-45 (dla zintegrowanej 1-GB karty NIC)
SZEregowy 9-pinowy, DTE, kompatybilny z 16550
USB Dwa 4-pinowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika 15-pinowa karta VGA
Przedni
Grafika 15-pinowa karta VGA
USB Dwa 4-pinowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika
Typ grafiki Kontroler grafiki ATI ES1000, zlacze VGA

Pamiec grafiki

16 MB pamieci DDR SDRAM

Zasilanie

Zasilacz AC (do zasilania pradem zmiennym)
Moc

Napiecie

Rozproszenie ciepla

min. napiecie przy wlaczeniu

Baterie
Bateria systemu

Bateria RAID (opcjonalna)

670 W

90-264 VAC, automatyczna regulacja zakresu, 47-63 Hz, 10.0 A
(przy 90 VAC)

2697 BTU/godz. (max.)

Przy typowych warunkach dla calego zakresu uwarunkowan
otoczenia dla systemu, prad przy wlaczeniu moze osiagnac 55 A
dla kazdego zasilacza przy 10 ms lub mnie;j.

Ogniwo li-ion CR 2032 3.0-V

Zestaw baterii 4.1-V li-ion

Cechy fizyczne

Wysokosc 4.29 cm (1.69 cali)
Szerokosc 48.26 cm (19 cali)
Glebokosc 76.2 cm (30 cali)

Waga (konfiguracja maksymalna)

17.69 kg (39 funtow)

Rozpoczecie pracy z systemem
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Warunki panujace w otoczeniu

NOTE: Dla uzyskania dodatkowych informacji o warunkach panujacych w otoczeniu dla poszczegolnych
konfiguracji systemu, prosze odwiedzic strone internetowa www.dell.com/environmental_datasheets

Temperatura:
Podczas eksploatacji
Podczas przechowywania
Wilgotnosc wzgledna

Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania
Maksymalne natezenie wibracji

Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania
Maksymalne wstrzasy

Podczas eksploatacji
Podczas przechowywania

Wysokosc
Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania

10° do 35°C (50° do 95°C)
—40° do 65°C (—40° do 149°F)

8% do 85% (bez kondensacji) przy maksymalnym gradiencie
wilgotnosci wynoszacym10% na godzine

5% do 95% (przy braku kondensacji)

0.25 G przy 3-200 Hz przez 15 min
0,5 G przy 3-200 Hz przez 15 min

Jeden wstrzas na osi dodatniej (jeden wstrzas po kazdej stronie
systemu) o sile 41 G az do 2 ms

Szesc kolejnych wstrzasow na osi dodatniej i ujemnej X, z oraz osi z
(jeden wstrzas po kazdej stronie systemu) o sile 71 G az do 2 ms

—16 do 3048 m (—50 do 10,000 stop)
—16 do 10 600 m (=50 do 35,000 stop)

12
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NMpumevaHus, npegynpexaeHusi U NpPeaocTepexXeHns

Q NMPUMEYAHMUE: MNopzaronoesok MPUMEYAHWE ykasbiBaeT Ha BaxHY0 MHOPMaLIMIO, KoTopasi TOMOXeT
MCMorb30BaTh KOMMbIOTEp Gornee apdeKTUBHO.

o BHUMAHWE: NPEOYMNPEXOEHWE ykasbiBaeT Ha BO3MOXHOCTb NOBPEXAEHUs 06opyaoBaHUs Unu
noTepu AaHHbIX 1 OOBACHSAET, Kak 3TOro n3dexarb.

A NPEAYNPEXOEHUE: NPEOOCTEPEXEHME ykasbiBaeT Ha NOTEHLMANbHYIO ONACHOCTb
noBpeXaeHUsi, NoNlyYeHUs Nerkux TPaBM UIK yrposy Ans XU3HU.

Hndopmauus B 3TOM J0KYMeHTe MOKeT ObITh H3MeHeHa 0e3 NMpeABAPUTEIbHOT0 YBEeAOMJICHHUS.
© 2005 Dell Inc. Bee npaBa 3amuineHbl.

Bocnpoussenenue 10060i 4acTu JaHHOTO JOKyMEHTa TI00BIM CIIocoOoM 6e3 MHCbMEHHOTo paspemnienus kopnoparmuu Dell Inc. ctporo
BOCIIpeIaeTcs.

ToBapHbIe 3HAKH, UCTIONb30BaHHbIE B 3TOM JoKyMeHTe: Dell, norotun DELL, PowerEdge u Dell OpenManage — ToBapHbI€ 3HaKH KOPIIOpALUK
Dell; Intel n Xeon — 3aperucTpupoBaHHble TOBapHBIe 3HaKK Kopriopatuu Intel; Microsoft n Windows — 3apernctpupoBaHHbIE TOBapHbIE 3HAKH,
a Windows Server — ToBapHbIii 3HaK Kopnopatuu Microsoft; Novell u NetWare — 3apeructprpoBaHHbIe TOBapHbIe 3Haku kopriopauuu Novell;
Red Hat—3aperucTpupoBaHHbIi TOBapHbIi 3HaK kopriopauu Red Hat; SUSE — 3apeructpupoBaHHbli ToBapHbIi 3HaK komnanui SUSE LINUX

Products GmbH.
OcranbHble TOBapHBIE 3HAKH M Ha3BaHUS IIPOLYKTOB MOTYT UCIOJIb30BAThCSl B 9TOM PYKOBOICTBE JUIsl 0003HAYCHUsI KOMITAaHHUH, 3asIBIISIOLINX

IpaBa Ha TOBAPHBIE 3HAKU M HA3BaHUsI, MM IPOLYKTOB 3THX koMmaHuil. Kopnoparus Dell Inc. He 3asiBisieT paB HU Ha KaKue TOBapHbIE 3HAKU
Y Ha3BaHWs, KPOME COOCTBEHHBIX.
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XapaKTepMCTM K CUCTeMbl

Hxe NEPEUUCICHBI OCHOBHBIC XapaKTCPHUCTUKU alllIapaTHOI0 U NpOrpaMMHOIo 00ecCIeUueHUsT CHCTEMEL.

OpuH UK Ba ABYSJEpHBIX IpoLieccopa Intel® Xeon® cepuu 5000.

[Toxgnepxka SMP (Symmetric MultiProcessing [cuMMeTpuuHOM MHOTONPOLIECCOPHOU 00paboTKH]),
pean30BaHHas B CHCTEMaXx ¢ JABYMs MUKpormpoieccopamu Intel Xeon. SMP 3Ha4nTEIbHO HOBBIIACT
MPOU3BOUTENBHOCT CUCTEMBI, Pa3/ieNiss BIUUCIUTENbHbIE ONEPaLi MEXTY IBYMs HE3aBUCHMBIMU
MHUKpomponeccopaM. UToObl BOCIONIB30BATHCS MPEUMYILECTBAMU 3TOH (QYHKINH, HEOOX0UMa
olepalroHHas CHCTeMa, MOJJIeP)KUBAIOIIAs MHOTOIIPOLIECCOPHYIO 00paboTKYy.

Q MPUMEYAHME: MNpu Bo3HNKHOBEHUM HEOBXOAUMOCTU B OBHOBMEHUN CUCTEMbBI U YCTaHOBKM
BTOPOro MMKpoMnpoLieccopa, KOMMNIEKT MOAEepHN3aunmn criegyeT 3akasbliBaTb B koprnopauun Dell.
He Bce Bepcumn mukponpoueccopos Intel Xeon koppekTHO paboTatoT B kKa4ecTBE JOMNONMHUTENbHbIX
MuKponpoLleccopoB. B komnnekt ona mogepHusauumm Dell BxoanT mukponpoueccop noaxoasiuemn
BEpCUM, a Takke MHCTPYKUUK No npoBedeHuto MogepHusauum. Oba mukponpoLeccopa AOMmKHbI
MMETb OMHAKOBYH TAKTOBYIO YACTOTY U O[IMHAKOBbIM OOBEM KILL-NAMSTU.

He menee 512 M6 namsru ¢ yactoron 533 nm 667 MI'n (eciau noctymnua), mogynu DIMM ¢ nonHon
Oytepu3anuen, BO3MOXKHOCTh HapanuBanus 10 32 I'b myTeM ycTaHOBKH KOMOMHAIIUK MOJTYJICH TAMSATH
obbema 256 M6, 512 M6, 1 I'6, 2 I'6 unu 4 ['6 B BOChbMH THE3ax Il MOYJICH MAaMSTH Ha CHCTEMHOU
iare.

Kpome Toro, cuctema xapakrepusyeTcs HaTnIueM H30BITOYHOU MaMSTH, 9T0 00eCredynBaeT
pe3epBHPOBaHNE WK 3epKabHOE 0TOOpakeHue (mirroring) mamsitu. Kaxknast u3 3TuX BO3MOKHOCTEH
JIOCTYITHA TOJIBKO B ClTy4yae YCTaHOBKHU BOCbMHU UACHTUYHBIX MOAYJIEH TaMsITH.

[Monmepxka BHYTPEHHHUX KECTKHX JUCKOB B BO3MOKHOCTBIO “TOpsTIer’” 3aMEHBI: JIOO J1Ba
3,5-mronmMoBbIX aucka SAS (Serial Attached SCST) (10000 nmm 15000 06/mun) nmu SATA (7200 06/MuH),
60 110 YeThIpex 2,5-mouMoBbIX aucka SAS (10000 06/MuH).

Opun gononuurensHei IDE-guckosog CD-ROM, DVD-ROM uiaun DVD-ROM/CD-RW.

Jo mByx OIIOKOB IIUTaHUS C BO3MOXXHOCTBIO TOPSUEH 3aMEHBI MOITHOCTRIO 670 BT B (HomomHHUTEIHHON)
KOH(HUTYpanuu ¢ pe3epBupoBanueM 1 + 1.

qublpe BECHTHUJIATOPHBIX MOAYJIA, KaXKAbIU U3 KOTOPLIX COCTOUT U3 IBYX JABYXMOTOPHBIX BECHTUJIATOpA —
BCETO BOCEMb OXJIAXKAAOMINX BEHTUJIATOPA.

Ha cucremHuou miare UMeroTcs:

OHI/IH 13 CICAYIOUINX BaApUaHTOB HAACTPOCYHBIX IIJIaT:

— JIBa yuIMHUTENS] CUCTEMHOM LIMHBI (JIEBBIM U LIEHTPATIbHBIM PACIIUPUTENH), KAXKIBIU U3 KOTOPBIX
npefocTaBiseT §-kaHalbHbIM pa3beM paciuupenus PCI-Express.

NJIN

— JIBa yUIMHUTENS] CHCTEMHOU IIMHBI (JIEBBIM U LIEHTPAJIbHBIM PACIIUPUTENH ), KAKbIU U3 KOTOPBIX
npenoctaBiseT 64-pa3psaHbid pazbeM paciupenus PCI-X, paccuntannbin Ha 9actoty 133 Ml u
HanpsbkeHue 3,3 B. PazbeMbl paciimpeHust moAKII0YeHbl K OTAEIbHBIM IIHHAM.
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BbigeneHHbin pasvem PCl anga nHterpuposaHHoro HBA-agantepa SAS unu gononHuTensHom
nnaTbl MHTErPUPOBAHHOIO KOHTpornnepa ¢ 256 M6 kaw-namatu n 6atapeen RAID.

Q MPUMEYAHME: He nogaepxvBaeTcsa 3arpyska CUCTEMbI C BHELLIHWUX YCTPOWUCTB, NOAKMHOYEHHbIX
k aganTtepy SAS unu SCSI, Bkntovaa SAS 5/E, PERC 5/E nnn PERC 4e/DC. [JononHUTENbHYO
MHPOPMaLIMIO O NMOAAEPIKKE 3arpy3KM CUCTEMbI C BHELLHUX YCTPOUCTB MOXKHO HauUTV Ha canTe
support.dell.com

JIBa BCTpOGHHBIX KOHTpoOJLIepa ceTeBoro uHtepdenca Gigabit Ethernet, obecrnieunBaromue moaaepxKy
ckopocteu nepenadn 10 M6/c, 100 M6/c u 1000 M6/c.

YeTsIpe pazbema, COBMECTUMBIX co cTangaptoM USB 2.0 (1Ba Ha niepetHeH 1 JiBa Ha 33/{HEN MaHelHn),
o0ecreunBarole BHEIIHIOW MOAEPKKY AUCKOBOA TMOKHUX JUCKOB, AUCKOBOJA KOMIIAKT-AUCKOB,
KJIaBUaTypbl, MbIIIK WK Quani-namsta USB.

Heoos3arensupin koHTpoiiep RAC (Remote Access Controller [KoHTpoIIep yraneHHOTO JOCTYTA]) s
YIQJICHHOTO YIPaBICHHS CUCTEMOM.

Berpoennas VGA-coBmecTrMas Buaeonoacucrema ¢ suneokontponiaepom ATI ES1000 va mune PCI
¢ yactoron 33 MI'1. B manHou BHaeonmoacHCTEME UMeeTCs He MeHee 16 MO BueonamsITH ¢
HOAJICPKKOM IByMepHOU rpaduku. MakcumansHoe paspemrenue 1600x1200 npu 65 536 nserax;
MOJIICPIKUBACTCS OTOOpaKEHUE B €CTCCTBEHHBIX IIBETaX MPHU CICAYIOMUX pa3perieHusx: 640 x 480,
800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. [1pu ycTaHOBKE HOMOJIHUTEIBHOU IJIaThl yAAJEHHOTO JOCTyMa
MaKCHMaJIbHOE pa3pelieHue Buaeon3zodpaxenus — 1280 x 1024,

Cxema YIipaBJICHHSA CUCTEMOMU, ClCAdIIasn 3a pa60TOI/I BCHTUJIATOPOB, 4 TAKIKE 3a HAIPSIKCHUCM IMATAHU
u pa60qen TEMIICPATYPOU CUCTEMBI. Cxema Y1rpaBJICHHSA CUCTEMOU pa60TaeT COBMECTHO C NPpOrpaMMHbBIM
obecrieueHueM JUIA YIIpaBJICHHSA CUCTECMOMU.

Ha 3aiHen maHeau MMEIOTCs pa3beMbl OC/IEI0BATENIbHBIX TOPTOB, BUAeoaaanTepa, 1sa USB-pa3pema
¥ JIBa pa3beMa CeTeBbIX MHTEP(EHCHBIX KapT.

Ha nepenneun nanenu umerorcs BuaeopasbeM u asa USB-pasbema.

1x5 XKK-gucnen Ha nepeHen MaHe H 7151 OTOOPaKEHUSI CUCTEMHOTO HJIEHTU(HHUKATOPA U COOOIIIEHUN
00 onrmoOKax.

Bonee nonpoOHyto nH(pOPMAIHIO 00 OTAENIBEHBIX KOMIIOHEHTaX CM. B pasjelne “TexHuueckue
XapaKTepUCTUKU Ha CTp. 82

NoanepxuBaemMble onepaLuoHHbIe CUCTEMbI

Cucrema TIOAACPIKUBACT CICAYIOIIHE OTIEPALITUOHHBIEC CUCTEMBI:

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition, Enterprise Edition u Web Edition
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition u Enterprise x64 Edition
Red Hat® Enterprise Linux AS, ES u WS (Bepcuu 3 u 4) mis Intel x86

Red Hat Enterprise Linux AS, ES, WS (Bepcus 4) s rexnonorun Extended Memory 64 xommannu Intel
(Intel EM64T)

SUSE® Linux Enterprise Server 9 s Intel EM64T

Novell® NetWare® 6.5 (ecn JOCTYIHO) (HE JOCTYMHO B KOH(UIypauny NpeaBapuTeIbHON YCTaHOBKH)
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NMpouasa none3Hasa uHdopmauus

A NMPEAYNPEXOEHMUE: B nokymeHTe Product Information Guide (MHdopMaLMOHHOe pyKOBOACTBO
no npoAyKkTam) npueeaeHa BaxHas nHgopmauus o 6e30nacHOCTM, a Takke HopMaTUBHas
nHpopmaums. MapaHTUMHan MHOPMAaLMA MOXET BKIOHYATLCA B COCTAB AA@HHOMO AOKYMEHTa UM
B OTAENbHBIN OKYMEHT.

¢ JlokymeHnTsl Rack Installation Guide (PykoBOICTBO 10 yCTaHOBKE B CTOUKY) WU Rack Installation
Instructions (HCTPYKLMH 110 YCTAaHOBKE B CTOMKY), TIOCTABJISIEMbIE CO CTOMKOH, ONMCHIBAIOT MPOLEAYPY
MOHTa)Ka CUCTEMbI B CTOMKY.

* B nokymente Hardware Owners Manual (PyxoBoncTBO TIONTB30BaTellsi 000PYIOBAaHNS) IPEI0CTABISECTCS
uH(pOpMAIHS 0 XapaKTEePUCTHKAX CHCTEMBI H OMKCAH MOPSIOK YCTPAHCHUS HCHCIPABHOCTEH CHCTEMBI U
YCTAHOBKH WITH 3aMEHBI €€ KOMIIOHEHTOB. JTOT JIOKYMEHT MOXXHO HAMTH Ha KOMITAKT-JIUCKaX,
MOCTABJISIEMbIX BMECTE C CHCTEMOU WK Ha BeO-caute support.dell.com.

° KOMHaKT—I[I/ICKI/I, TMOCTaBISIEMBIE BMECTE C CUCTEMOM, MIPEAOCTABIIAIOT JOKYMEHTAIUIO, a TAK)XXE CPEACTBa
HAaCTPOUKHU CUCTCMBI U YIIPABJICHHS CIO.

* OOHOBIEHHUS JOKYMCHTOB MHOI/la MpUJiararoTcsa K CUCTEME 1 IPEAOCTAaBJICHU S ONMMCaHUA U3BMCHCHUU,
BHECCHHBIX B CUCTCMY, IIPOrpaMMHOE obecrieueHue u/uiu B JOKYMEHTalUIO.

Q NMPUMEYAHMUE: PekomeHayeTcs perynspHo NnpoBepsATb Hanuyue oGHoBNeHnn Ha BeG-caute
support.dell.com 1 B nepByto ouepeab udyvatb cogepXallytocsi B HUX MHCpOpMaL Mo, MOCKOMNbKY
4acTo OHa fABnsAeTcs 6onee HOBOM MO CPABHEHUIO C MHpOPMaLMEN B APYrUX OOKYMEHTaX.

* B KOMIUIEKT MOCTaBKK MOTYT BKJIIOYarhesi hamuibl ¢ MHpOpMalMen o Bepcuu uin pauibl “Readme”
C ONMCAHUEM MOCIIEAHUX OOHOBICHUH ¥ M3MEHEHNH B CUCTEME I C AOTIOJHHUTENbHON TEXHHYECKOH
MH(pOpMaLHeHn, TpeIHa3HAYeHHOM VIS OIBITHBIX M0JIb30BaTeNNeH U 00CITyKUBAOILETO TIePCoHaa.

NMonyyeHue TeXHUYECKOU NOAAEPXKKM

B citydae HermoOHMMaHMs IPUBEACHHOU B HACTOSIIIEM PYKOBOACTBE MPOLEIYPhI HIIK €CIIH CHCTEMa He
paboTtaeT TOKHBIM 00pa3oM, cM. TOKyMeHT Hardware Owners Manual (PykoBoOCTBO TOJIb30BaTEINS
000pyI0BaHNs).

C nporpammon o0yuenusi u ceprudukanuu koprnopauuu Dell (Enterprise Training & Certification) MoxxHO
03HaKOMHUTECS Ha cante www.dell.com/training. Yciyru obyuenus u cepTuduKanyy T0CTyIIHbBI HE BO BCeX
peruoHax.

YcTtaHoBKa u KkKoHdurypmupoBaHue

A MPEAYNPEXOEHMUE: Mepes BbiNonHeHMEM ONMcaHHbIX HUXE Npoueayp 03HaKoMbTeCh C
WHCTPYKLMSAIMM MO TEXHUKE 6e30MacHOCTU U BaXXHOM HOPMAaTMBHOM MHopMaLUen B JOKYMEHTE
UHghopmayuoHHoe pykosodcmeo o npodykmam.

B JAaHHOM pa3fiejie ONMCBIBAOTCA ACUCTBUA IO IEPBOHAYAIbHON YCTAHOBKE CUCTEMBI.
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PacnakoBka cuctembl

0 PacnaKyHTe CUCTEMY U I/IZ[GHTI/I(I)PIIII/IpyI/ITe KaXAbIX 3JICMCHT.

COXpaHI/ITe BCC MOCTaBIACMbIC MaT€pUaJibl, TAK KaK OHU MOT'YT HOHaZIOﬁI/ITLCH B JAJIbHCHIICM.

YctaHoBKa HanpaBnAawLwero KpoHwWTenHa n CUCTeMbl B CTOUKY

[ocne mpoutenus “VHCTPYKIMH 1O TEXHUKE O€30MACHOCTH, PEICTaBIEHHBIX B IOKYMEHTAIIUH I10
YCTaHOBKE CUCTEMBI B CTOMKY, YCTAaHOBHTE CUCTEMY B CTOHKY.

WHCTpyKImy 10 yCTaHOBKE CUCTEMBI B CTOMKY MOYKHO HaWTH B IOKYMEHTAIIMH TI0 YCTAHOBKE B CTOMKY.
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MopgknroueHune KnaBuatypbl, MbIiLLK U MOHUTOPA

00000
00000
00000

e [MonxtounTe KIaBUaTypy, MBILIL U MOHUTOD (TOTOIHUTEIBHO).

Pasnembl Ha 3aJJHCH MMAHCIU CUCTCMbI CHAOXKEHBI 3Ha4YKaMHu, O3BOJIAIOIIMMU OIPECINUTD MPAaBUJIbLHOC
TMOJKIIFOYECHUEC kabeneu. Ha kabenbHOM COCAUHUTEIIC MOHUTOPA HCO6XOJII/IMO 3aTAHYTb BUHTBI (ecnn OHH eCTB).

Q MPUMEYAHMUE: Mpun onHoBpeMEeHHOM NOAKIIOYEHNN K CUCTEME [IBYX MOHMTOPOB (K ()POHTArIbEHOMY
1 3agHeMy pasbemam) Mo YMOrn4aHuio BUAEOCUTHanN NoAaeTCsa Ha (PPOHTamNbHbLIM PasbeM, Tak Kak
B KaXKblM MOMEHT BPEMEHN MOXET (DYHKLIMOHMPOBATL TOMLKO OAUH MOHUTOP.

MoakntoyeHne NuTaHus

o [Toncoequaute HIHYPBI IUTAHUA K CUCTEME.

o HOI[KJ'IIO‘II/ITC JAPYTror KOHEL IIHYpPa K 3a3€MJICHHOU PO3CTKE UJIN OTACIbHOMY MCTOYHHUKY IMUTAHUA,
HarpuMep, K MCTOYHUKY Gecnepeﬁonﬂoro IIMTaHUA WA 6J10Ky pacnpeac/icHus NUTaHus.
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YcTtaHOBKa KpOHLWTEeNHa (puKcauus LHypa NMTaHUA (AONONMHUTENBHO)

0 HpI/IerHI/ITe KPOHIITEUH (bmccaul/m Ha 1rmpaBoM u3rube PYKOATKH pa3dbeMa IIHYypa NUTaHUA.
Corsuure CUCTEMHBIN HIHYp NUTaHWs B ETIIIO (CM. pI/IcyHOK) U MPUKPETIUTE €T0 K Ka6eJ'II)HOMy
3AKUMY KPOHIITECHUHA. HOBTOpI/ITe JaHHYIO npoueaypy o BTOPbIM UCTOYHUKOM IMUTAaHUA.

0 [MoaxmrounTe IpYrou KOHEIl IHypa MUTaHUS K 3a36MIICHHOHM PO3ETKE WM OTAEIbHOMY HCTOUHUKY
MHUTaHK, HAIIPUMED, K UCTOUHHKY OecriepeOONHOro MUTaHusl UK OJIOKY pacipeaeeHUs TUTaH!s.

BknroyeHue cuctemol

9 BxitouuTte cucteMy 1 MOHUTOP (IOTIOTHUTENBHO).

HaxxmuTe KHONKY MUTaHUsS CUCTEMBI U MOHUTOpA. J{OMKHBI 3aCBETUTHCS MHIAMKATOPHI MUTAHUS.
C moMo1IbIo 37IEMEHTOB YIPaBIEHUS MOHUTOPA OTPETYIUPYHUTE Ka4eCTBO U300 pakeHHUS.
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YcTaHoOBKa nuueBou naHenu

e ‘YcTaHOBKA JIMIEBOU MaHENH (JOMOIHUTENIBHO).

3aBepu.|eHV|e yCTaHOBKU onepaunoOHHOUN CUCTEMDbI

Ecnu koMnbloTep MpHOOPETEH ¢ MPeayCTaHOBIEHHOH ONEPALIOHHON CHCTEMOH, CM. COOTBETCTBYHOILYIO
JIOKyMEHTALHIO, TOCTABIISIEMYIO BMECTE C KOMMbIoTepoM. OnrcaHne epBOHaYaIbHON YCTAHOBKH
OTIEPAIIMOHHOU CUCTEMBI CM. B Kpamkom pykosoocmee no ycmanoske. OnepannoHHas CUCTEMa JOKHA
OBITH YCTaHOBIIEHA /IO YCTAaHOBKH aNmapaTHOTO WM MIPOrpaMMHOTO 00ecnedeHust, KOTopoe He ObIIo
MPUOOPETEHO BMECTE C CUCTEMOM.
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TexHu4yeckue XapakKTepuctukum

Mpoueccop

Tun npoueccopa

OnuH WM JBa ABYsIepHBIX mporeccopa Intel Xeon cepun 5000.

LLnHa pacwunpeHus

Tun muHbI
Pa3zbembl pacliMpeHusi yepe3 yyuIMHUTE b
CUCTEMHOM ILIHHbI:
LenTpanbHbiu 1 neBbi pacumputend PCI-X
inii

LenTpanbubiy U neBbi pacuupurenu PCle

PCI-X, PCle

J1Ba 64-OUTHBIX pazbeMa ¢ MONHBIM (GopM-(haKkTopoM,
nuranueM 3,3 B u takroBou wactotou 133 MI'q

i

JIBa 8-KaHAIBHBIX CIOTa

MamsaTb

ApxuTekrypa

Pazbembl U1t MOy I€H TAMATH
EmkocTbh Monyneun namsitu
MuHUMaIbHBIM 00bEM ONEPaTUBHOM NaMSTH

MaxkcuManbHbin 00seM O3Y

Monynu DIMM PC2-4200 533 PC2-4200 533MI 11 ¢ moiHOU
Oydepusauuen, 3amuton ECC 1 JByXCTOPOHHUM >KECTKUM
pexumoM padotsl (Moxymn DIMM PC2-5300 667 MI'u ¢ moiHOM
Oyhepusanmen, ecim JOCTYITHBI)

Bocemb 240-KOHTaKTHBIX pa3beMOB
256 M6, 512 M6, 116,216,416
512 MO (aBa moayast o 256 M6)
3216

Hakonutenu

Kecrkue aucku SAS nnu SATA

nin

XKectkue nucku SAS

Hakonutens Ha ONTHYECKUX JUCKax

| Hayvano pa6oTbl ¢ cuctemou

Jlo nByX 3,5-1FOMMOBBIX BHYTPEHHHX JMCKOB C BO3MOXXHOCTBIO
“ropstuen” 3aMeHbl U (JIOTIOJIHUTENILHO) TOJUIEPKKOU
00BEANHUTEIILHOU TUIATHI

i

Jlo geTsIpex 2,5-MI0MMOBBIX BHYTPEHHHUX AUCKOB C BO3MOXKHOCTBIO
“ropstuen” 3aMeHbI 1 (JIOTIONHUTENBHO) TIOIEPKKOU
00beJMHUTEIEHOU TIaThI

Onun nononautensHbid IDE-muckoBon CD-ROM, DVD-ROM wunn
DVD-ROM/CD-RW.

NMPUMEYAHME: Yctpouctea DVD npegHasHadeHbl
TOMNbKO AN OaHHbIX



Pa3bembl

3agHsis naneJb

CerteBas nHTEep(dercHas mara

[TocnenoBarenbHbIM TOPT
USB
Buneo

Ilepeausis nanejab

J1Ba pa3zbema RJ-45 (17151 BCTPOGHHBIX CETEBBIX HHTEP(HEUCHBIX KapT,
1 ruradur)

9-koHTakTHEIM DTE-pa3sem, coBmecTumMbln ¢ 16550
/1Ba 4-KOHTaKTHBIX pa3beMa, coBMecTHMBIX ¢ USB 2.0

15-koHTaKTHBIM pazbeM VGA

Buneo 15-xonTakTHBIN pazbeM VGA
USB JlBa 4-KOHTaKTHBIX pasbema, CoBMecTHMbIX ¢ USB 2.0
Buaeo

Tun BHUACoOaganTeEpa

Buneonamste

Bupeokontpomiep ATI ES1000; VGA-pazbem
DDR SDRAM Ha 16 M6

AnekTponutaHue

HcToYHHMK NUTAHUSA NEPEMEHHOI0 TOKA (1J1 KasKA0ro 6J10Ka NUTAHUSA)

MoIHOCTb B BaTTax

Hanpsoxenue

Temnootnaua

MaxkcuManbHbIN OPOCOK TOKa

AKKYMYJIATOPbI

CHUCTeMHBIN aKKyMYJISITOP

Barapest RAID (monomHuTENBHO)

670 Bt

90-264 B nepeMeHHOT0 TOKa, (yHKIUS aBTOMaTHIECKOTO
MePEKITIOYCHUS IMana3oHoB u3Mepenuu, 47-63 I'n, 10,0 A
(npu HanpsbkeHun 90 B nepemeHHOro ToKa)

2697 BTU/uac (Makcumym)

B yCIOBHAX CTaHIaPTHOTO SJIEKTPONUTAHKS K HOPMAJILHBIX YCIIOBHU
OKpY’KAIOLIEH Cpe/ibl CUCTEMBI OPOCOK TOKA MOXET JIOCTUTATh HE
Gosiee 55 A Ha 0JI0K IMTaHUs B TeueHHe He Ooee 10 mc.

Kpyrnem nonno-nutuessi CR 2032 3,0 B

brnok noHHO-MUTHEBBIX OaTapen Ha 4,1 B

FaGapuTHble pasmepbl

Beicora
Iupuna
Iupuna

Bec (maxc. koHHUTypanus)

4,29 cM (1,69 nrouma)
48,26 cM (19 mronmoB)
76,2 cM (30 aroumoB)
17,69 xr (39 dyHTOB)
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Ycnosus JKkcnnyatauumn

NMPUMEYAHMUE: JononHutenbHyto nHopMaLumio 0 napaMeTpax okpyxKatoLen cpefbl Ans yCTaHOBKM
onpegeneHHon KoHdurypauumn cuctemel cMm. Ha Beb-y3ne www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa
Pabounu pexum ot 10° 10 35°C (ot 50° 1o 95°F)
Pexxum xpaneHus ot -40° 10 65°C (ot -40° 10 149°F)

OTHOCHTe/IBbHAS BJ2XKHOCTh

PaGounu pexxum Ot 8% 1o 85% (6e3 KoHaEeHCaMH) C MAaKCHMAaJIbHBIM H3MEHEHHEM
Bnaxxnoctu 10% B yac.

Pexxum xpanenus 5-95 % (6e3 KoHAeHCAaLHH)
MakcumaJibHasi BHOpanus
Pabounu pexnm 0,25 G npu yacrore ot 3 10 200 I'u B Teuenue 15 MunyT
Pexxum xpanenus 0,5 G npu yacrore ot 3 1o 200 'y B Teuenue 15 munyT
MakcumaibHas ylapHasi Harpy3Kka

PaGounn pexxum OpnuH ynapabiv uMnyisc 41 G JUIMTENBHOCTBIO He Oosee 2 MC B
MOJIOKUTETIBHOM HAIPABICHHH MO OCH Z (110 OHOMY HMITYIIbCY C
Ka)XJIOM CTOPOHBI CUCTEMBI)

Pexxum xpaHeHus [lectb nocneaoBaTeNbHbIX yAapHbIX UMIynbcoB 71 G
JUTUTETIBHOCTBIO He GoJiee 2 MC B OJIOXKHUTEIEHOM U OTPHLATEITEHOM
HAaIpaBJIeHUSX MO 0CSM X, Y, ¥ Z (110 OJHOMY UMILYJIbCY € KaJKI0U
CTOPOHBI CUCTEMBI)

BricoTra Hax ypoBHeM Mopst
PaGounn pexxum ot -16 10 3048 M (o1 —50 mo 10 000 dyToB)
Pexxum xpanenus Ot -16 10 10 600 M (ot =50 1o 35 000 dyToB)
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Notas, avisos y precauciones

Q NOTA: una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar mejor el ordenador.

o AVISO: un AVISO indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida de datos, e informa de cémo evitar
el problema.

A PRECAUCION: un mensaje de PRECAUCION indica el riesgo de daiios materiales, lesiones o incluso la muerte.

Lainformacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2005 Déll Inc. Reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibida la reproduccién de este documento en cualquier forma sin la autorizacion por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell,el logotipo de DELL, Power Edge y Dell OpenManage son marcas comerciales de Dell Inc.;
Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation; Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas, y Windows
Server es unamarcacomercia de Microsoft Corporation; Red Hat es unamarca comercial registrada de Red Hat, Inc.; SUSE es unamarca
comercial registrada de SUSE LINUX Products GmbH.

Otras marcas y otros nombres comercial es pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen
0 asus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comercial es que no sean |0s suyos.

Modelo EMUO1

Noviembre de 2005 P/N CD608 Rev. A0



Caracteristicas del sistema

Fistas son las caracteristicas principales de hardware y software del sistema:

Uno o dos procesadores Intel® Xeon® de doble nicleo 5000 Sequence.

Compatibilidad con SMP (multiprocesamiento simétrico), que esta disponible en sistemas con dos
microprocesadores Intel Xeon. SMP mejora en gran medida el rendimiento global del sistema al dividir
las operaciones del microprocesador entre microprocesadores independientes. Para aprovechar esta
funcion, se debe usar un sistema operativo que admita el multiprocesamiento.

Q NOTA: si decide actualizar el sistema instalando un segundo microprocesador, debe solicitar los kits
de actualizacion del microprocesador a Dell. No todas las versiones del microprocesador Intel Xeon
funcionaran correctamente como microprocesadores adicionales. El kit de actualizacion de Dell contiene la
version correcta del microprocesador, asi como las instrucciones para llevar a cabo la actualizacién. Ambos
microprocesadores deben tener la misma frecuencia de funcionamiento interna y el mismo tamafo de
caché.

Un minimo de 512 MB en DIMM con bufer completo (FBD) a 533 0 667 MHz (si esté disponible),
actualizables a un mdximo de 32 GB mediante la instalacién de combinaciones de médulos de
memoria de 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB 0 4 GB en los ocho zécalos de médulo de memoria de la
placa base.

Fl sistema también dispone de memoria redundante, que puede utilizarse como sustitucién de memoria
o duplicacién de memoria. Ambas caracteristicas estan disponibles si se instalan ocho médulos de
memoria idénticos.

Soporte para dos unidades internas de disco duro de 3,5 pulgadas y acoplamiento activo, de tipo SAS
(SCSI conectado en serie) (10 000 o 15 000 rpm) o SATA (7 200 rpm), o soporte para un méximo de
cuatro unidades internas de disco duro de 2,5 pulgadas y acoplamiento activo, de tipo SAS

(10 000 rpm).

Una unidad IDE reducida opcional de CD-ROM, DVD-ROM o DVD-ROM/CD-RW.

Hasta dos fuentes de alimentacion de 670 W de acoplamiento activo en una configuracion redundante
1 + 1 (opcional).

Cuatro médulos de ventilador, formados por dos ventiladores de dos rotores cada uno, para un total
de ocho ventiladores de refrigeracién.

La placa base incluye lo siguiente:

Una de las siguientes opciones de tarjeta vertical:

— Dos tarjetas verticales (izquierda y central), cada una de ellas con una ranura de expansion
PCI-Express x8.

O bien:

— Dos tarjetas verticales (izquierda y central), cada una de ellas con una ranura de expansién PCI-X
de 3,3 Vy 64 bits a 133 MHz. Las ranuras de expansién se encuentran en dos buses independientes.
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Una ranura PCI dedicada para un adaptador de bus de host SAS integrado o una tarjeta controladora
RAID integrada opcional con 256 MB de memoria caché y una bateria RAID.

Q NOTA: no es posible iniciar el sistema desde un dispositivo externo conectado a un adaptador SAS o SCSI,
incluidos SAS 5/E, PERC 5/E o PERC 4e/DC. Para obtener informacién sobre como iniciar el sistema desde
dispositivos externos, visite support.dell.com.

Dos NIC Ethernet Gigabit integradas, que admiten velocidades de datos de 10 Mbps, 100 Mbps
y 1 000 Mbps.

Cuatro conectores compatibles con USB 2.0 (dos en la parte frontal y dos en la parte posterior) que
admiten soporte externo de una unidad de disquete, una unidad de CD-ROM, un teclado, un ratén
o una unidad flash USB.

Controladora de acceso remoto (RAC) opcional para la administracion remota de sistemas.

Un subsistema de video integrado compatible con VGA con una controladora de video PCI ATI
ES1000 a 33 MIHz. Este subsistema de video contiene un minimo de 16 MB de memoria gréfica que
admite grificos en 2D. La resolucién maxima es de 1 600 x 1 200 con 65 536 colores; se admiten
gréficos de color verdadero en las resoluciones siguientes: 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768,

1 280 x 1 024. Cuando la tarjeta de acceso remoto opcional estd instalada, la resolucién maxima

de video es de 1 280 x 1 024.

Circuitos de administracion de sistemas que supervisan el funcionamiento de los ventiladores del
sistema, asi como los voltajes y temperaturas criticos del sistema. Los circuitos de administracion
de sistemas funcionan junto con el software de administracién de sistemas.

En el panel posterior se incluyen los conectores serie, de video, dos conectores USB y dos conectores

de NIC.
En el panel frontal se incluye un conector para video y dos para USB.

LCD de panel frontal 1x5 para la ID y los mensajes de error del sistema.

Para obtener mds informacién acerca de caracteristicas especificas, consulte “Especificaciones técnicas”
en la pagina 94.

Sistemas operativos admitidos

Fl sistema admite los siguientes sistemas operativos:

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition, Enterprise Edition y Web Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition y Enterprise x64 Edition
Red Hat® Enterprise Linux AS, ES y WS (versiones 3 y 4) para Intel x86

Red Hat Enterprise Linux AS, ES, WS (versién 4) para Intel Extended Memory 64 Technology
(Intel EM64T)

SUSE® Linux Enterprise Server 9 para Intel EM64T
Novell® NetWare® 6.5 (cuando esté disponible) (no disponible instalado en fdbrica)
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Otra informacion necesaria

A PRECAUCION: en la Guia de informacion del producto se proporciona informacién importante sobre seguridad
y normativas. La informacion de la garantia puede estar incluida en este documento o constar en un documento
aparte.

¢ Enlos documentos Guia de instalacién del rack o Instrucciones de instalacién del rack incluidos con
el rack se describe cémo instalar el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién sobre las caracteristicas del
sistema y se describe cmo solucionar problemas del sistema e instalar o reemplazar componentes del
sistema. Este documento puede encontrarse en los CD incluidos con el sistema o en support.dell.com.

*  Los CD que se facilitan con el sistema proporcionan documentacién y herramientas para configurar
y administrar el sistema.

*  Algunas veces, con el sistema se incluyen actualizaciones que describen los cambios realizados en
la documentacioén, en el software o en el sistema.

Q NOTA: compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com y, si las hay, |éalas antes de proceder
a lainstalacion, puesto que a menudo sustituyen la informacién contenida en otros documentos.

*  Es posible que se incluyan notas de la version o archivos Léame para proporcionar actualizaciones
de dltima hora relativas al sistema o a la documentacién, o material de consulta técnica avanzada
destinado a técnicos o usuarios experimentados.

Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende un procedimiento de esta guia o si el sistema no funciona del modo esperado,
consulte el Manual del propietario del hardware.

Tiene a su disposicidn el servicio de formacion y certificacion Dell™ para empresas. Para obtener mas
informacién, visite www.dell.com/training. Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las
regiones.

Instalacion y configuracién

& PRECAUCION: antes de realizar el procedimiento siguiente, lea y siga las instrucciones de seguridad
y la informacion importante sobre normativas incluidas en la Guia de informacion del producto.

En esta seccién se describen los pasos para configurar el sistema por primera vez.
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Desembalaje del sistema

o Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Guarde el material de embalaje por si lo necesitara mds adelante.

Instalacion del riel y del sistema en un rack

o Instale el sistema en el rack una vez que haya leido las “Instrucciones de seguridad” de la documen-
tacion del sistema relativa a la instalacion del rack.

Consulte la documentacién de instalacion del rack para obtener instrucciones sobre la instalacién
del sistema en un rack.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor

e Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).
Los conectores de la parte posterior del sistema tienen iconos que indican qué cable enchufar a cada
conector. Asegurese de apretar los tornillos (si los hubiera) del conector del cable del monitor.

Q NOTA: si conecta simultineamente dos monitores al sistema, mediante la conexién frontal y la posterior,
el video utilizara de manera predeterminada la conexion frontal, debido a que sélo puede funcionar una
pantalla a la vez.

Conexion de la alimentacion

e Conecte los cables de alimentacién al sistema.

6 Conecte el extremo opuesto del cable a una toma eléctrica con conexién a tierra o a otra fuente

de alimentacién, como un sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién
de alimentacién (PDU).
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Instalacion del soporte de retencion del cable de alimentacion (opcional)

e Fije el soporte de retencion del cable de alimentacion en el codo derecho del asa de la fuente de
alimentacién. Doble el cable de alimentacién del sistema en forma de bucle, tal como se muestra
en la ilustracion, y fijelo a la abrazadera correspondiente del soporte. Repita el procedimiento para
la segunda fuente de alimentacion.

0 Enchufe el otro extremo del cable de alimentacién a una toma eléetrica con conexién a tierra o a
una fuente de alimentacién independiente, como un sistema de alimentacién ininterrumpida (SAI)
o una unidad de distribucién de alimentacion (PDU).

Encendido del sistema

0 Encienda el sistema y el monitor (opcional).

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Deberan encenderse los indicadores
de alimentacién. Ajuste los controles del monitor hasta que la imagen mostrada sea satisfactoria.
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Instalacion del embellecedor

e Instale el embellecedor (opcional).

Configuracion del sistema operativo

Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacion del sistema operativo
que s¢ suministra con el sistema. Para instalar un sistema operativo por primera vez, consulte la Guia
de instalacion rdpida. Asegurese de que el sistema operativo estd instalado antes de instalar hardware
o software no adquirido con el sistema.
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Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador

Uno o dos procesadores Intel Xeon de doble nicleo
5000 Sequence

Bus de expansion

Tipo de bus

Ranuras de expansién mediante
una tarjeta vertical:
Tarjetas verticales PCI-X central
¢ izquierda
O bien:
Tarjetas verticales PCle central
¢ izquierda

PCIX, PCle

Dos ranuras de 3,3V, 64 bits a 133 MHz de altura completa

y longitud media
O bien:
Dos x8

Memoria

Arquitectura

Z.6calos de médulo de memoria
Capacidades de médulo de memoria
RAM minima

RAM madxima

DIMM PC2-4200 con bufer completo a 533 MHz con
protecciéon ECC, con funcionamiento lockstep dual
(DIMM PC2-5300 con bifer completo a 667 MHz,

si esta disponible)

Ocho de 240 patas

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
512 MB (dos mo6dulos de 256 MB)
32 GB

Unidades

Unidades de disco duro SAS o SATA

O bien:
Unidades de disco duro SAS

Unidad éptica

|  Procedimientos iniciales con el sistema

Hasta dos unidades internas de 3,5 pulgadas y
acoplamiento activo (opcional) con soporte de
plano posterior

O bien:

Hasta cuatro unidades internas de 2,5 pulgadas y
acoplamiento activo (opcional) con soporte de
plano posterior

Una unidad IDE reducida opcional de CD-ROM,
de DVD-ROM/CD-RW combinada o de DVD-ROM.

NOTA: los dispositivos de DVD son sélo de datos.



Conectores

Parte posterior
NIC
Serie

USB
Video

Parte frontal

Dos R]-45 (para NIC de 1 GB integradas)

9 patas, DTE, compatible con el estandar 16550
Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0

VGA de 15 patas

Video VGA de 15 patas
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video
Tipo de video Controladora de video ATI ES1000; conector VGA

Memoria de video

16 MB de SDRAM DDR

Alimentacion

Suministro de energia de CA (por fuente de alimentacién)

Potencia

Voltaje

Disipacién de calor

Madxima corriente a la conexién

Baterias
Bateria del sistema

Baterfa RAID (opcional)

670 W

De 90 a 264 V CA, autoajustable, de 47 a 63 Hz,
10,0 A (a90 V CA)

2697 BTU/h (789,7 W) como méximo

En condiciones normales de linea y en todo el ambiente
del rango operativo del sistema, la corriente a la conexién
puede alcanzar los 55 A por cada fuente de alimentacién
durante 10 ms o menos.

Bateria de tipo botén de ion-litio de 3,0 V. CR2032
Bateria de ion-litio de 4,1 V

Caracteristicas fisicas

Altura
Anchura
Profundidad

Peso (configuracién maxima)

4,29 cm
48,26 cm
76,2 cm
17,69 kg
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Condiciones ambientales

NOTA: para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas a configuraciones de sistema
especificas, visite la pagina Web www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura
En funcionamiento
En almacenamiento
Humedad relativa

En funcionamiento

En almacenamiento
Vibracién mixima

En funcionamiento

En almacenamiento
Impacto maximo

En funcionamiento

En almacenamiento

Altitud

En funcionamiento

En almacenamiento

De 10°Ca35°C
De —40°C a 65 °C

Del § al 85 % (sin condensacién) con una gradacion
de humedad méxima del 10 % por hora

Del 5 al 95 % (sin condensacion)

0,25 G a 3-200 Hz durante 15 minutos
0,5 G a 3-200 Hz durante 15 minutos

Un choque positivo en el eje z (un choque en cada lado
del sistema) de 41 G durante un mdximo de 2 ms

Seis choques ¢jecutados consecutivamente en el sentido
positivo y negativo de los ejes x, y y z (un choque en cada
lado del sistema) de 71 G durante un médximo de 2 ms

De-16a3 048 m
De -16a 10 600 m

96
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DMIAPNN Z,Y ,X 2PN I INN T MOYMNT YIRYT NIV WY

Ty T7vNY 71 G TINN (NOINN YW T8 Y52 NNN DY) DMIOVUM
vm?2

m 3,048 7y -16
' 10,600 7y -16

.www.dell.com/environmental_datasheets

MO0
noYoN
NONN

ON MNY
NoYaN

NONX

291 VLY
noyan
PONKX

N2°20 *Nn

9291 WYY
noyan

NONN

N3
noYaN
NONX

107 | nd>wnn Dy nTIAWN N7'NN



o9 15 oy VGA

INTN

min

o9 15 oy VGA INTN

USB 2.0 5NN ,0°99 455y 0 USB
INT
INTN N

VGA »ann ; ATT ES1000 w1 9pa
DDR SDRAM v 16 MB

INTN NI

nm

670 W
(90 VAC -2) 10.0 A ,47-63 Hz pomvir nnv ,90-264 VAC

AN Y99 2697 BTU/hr

,N215 NOIYNN HY N2 MNINA NIYIN NNV DI 1P ONINI

W W 10 Twnd Mo P 535 55 A -5 ¥y ©I2IN DNV 1PN»
.MNa

CR 2032 3.0-V 0y yavn no»o
4.1-V v ovrmd

(M3 Pao YY) N7r M Pav
DOOVNN YNVN PION
YonUN NNN
OIN NI
YNOPN DI ON

mono
noIWYN NYMO

(933918) RAID nvvo

MV MPN

nro 4.29
0o 48.26
nro 76.2
»ip 17.69

nan
ann
oy
(129 NNXN) HPYnN
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0'1DV N'VION

“Tayn

dual-core Intel Xeon Processors »0mn 0 71ayn »v N TNX Tayn TN N0
.5000 Sequence

NANN PPAN

PO ND

PCle ,PCI-X

133-MHz ,n12°0 64 ,3.3-V X910 TR XD N2N2 OIXIN MY
W
D590 8 2N DIYIN NV

:riser card mMysNNI NANIN Y9N

NON 19902 HNNDW T2 riser 12907
PCI-X
w

NON 19902 HNNPWY T2 riser 12907
PCle

7999

nnn oy PC2-4200 533MHz »non Fully-buffered DIMM »2>59
Fully-buffered »2>57) m115-17 lockstep nvwa oy , ECC
(o1t ywrod PC2-5300 667 MHz non DIMM

D)9 240 SV DYPY NNNY

4GB ,2GB,1 GB,512 MB 256 MB
(256-MB 5v o 1in »v) 512 MB

32 GB

NMOPVIIIN

PMIINTIN DY YpY
PMIDTINTIN NANDP

Yo»n RAM o
0PN RAM o

POt

DN XN DIMINN /NPN 3.5 5 TN DPIN DIPOIT NIY TY
ON MY NN OY,(P9INNNN)

W
DN N3N DMIMIND /NON 2.5 DTN D»HNY DIPOYT NYIIN TY
MWNHTINYNIN DINVIYPN 11151 OX MY NN OY ,PDINININ)
USB »on

SATA N SAS non DN p DPYT

N

SAS non 0P oporT

,DVD-ROM ,IDE 1010 0NM0YPnY PT 91989 11D YONIN MO
.DVD-ROM i~ 259wn DVD-ROM/ CD-RW
7292 0N 0990 DVD »pnn :nsy

293NN

2

(1-GB Yv o»avwn nvn pwnn »o°va5 MNay) RJ-45 »ann »v
16550 oxwn ,DTE 0009 9
USB 2.0 N1 ,099 455y 0

(NIC) nw1 pwnn oo
MV
USB
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LODIVYOIN) AN NNY NN NN P91 O

TP 387 5IP2 IR PN .PITTY MNNX NNHD NN AN NN NIYINN HNN Y N9
NN MYAVY 7NN MISINN NNV

'10'20 nI?7 Mjnn

.P9IVYAN) NN MY NN PN ©

n7VU5nn N3wn MNTan nYYvwn

YY9N NN PPNND YD .NIIWND GNNNN TN POV, URID IPMIN NYYON NOIYN NYII DN
Y2557 PPNNY 290 MPIIN NOVYONN NIIWNY NTY ./77077 P07 7702 Y ,NNYNIN DY
AVNNN DY YOI RO MIDINY 1IN
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Ynwunn 2N

N9WNY N9INN YW Snwnn s nx1an @

POI-SN NN PO ,INK NNH NPRT IN PININ I0PYN YPwH Y3151 S W NSpn X Jan @
.(PDU) nnn non nno xR (UPS)

("221'¥91X) '!Tawnin 725 2y naan? N'iTh NMagna

9PYNN Y29 NN 4912 .MM PO TPT YW MmN N2 HNRWN Y12 Yy NPRYY 1NN nx Han @
9 NN 3NN D251 DANT ININ 12N 191 INNRY .IPNI ININID NN NN N NOIWNN DY
WM MDD POD MY Nt YN

-SN DOIWN PO, INK NNK NPRY IN PIRIND P9NWN YPWS Snwnin 2915 Hv »wn N¥pn IX 1IN @
.(PDU) nnn npIon nndd X (UPS) poa
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Tnyna Nd>ynal nir'onn npna

THYRN MPNN Y TN MNPIN MXNN NN INIPY INKD THYNI NOIWHN DX PR B
NN GNNNIN

STRYNY GNINNT MIPNNN TN PO, THYNI NIIWHN MPNNY MINNN NYIAPO

a¥nl YA ,NT7mMn NN

L09IPNAINY A¥M 720¥7 ,NTOPRN NN YN ©

P3IND 79PN 92NN 93D 12NY YW H2D NN DMV DIDND DA NIIYNN 2)2 DIANNN DY
NN YV Y257 12NN (D90 DR) D20 NN

NN AN IRTHIN ,OINKRATATEN IXTIN 12NN NIYXAN ,NDIYA7 DAY 1Y NYAT-12 12NN DX :AXY %
.0Y9 721 71¥97 715 TR A¥ P INKRN N'TNA 77NN
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IN/Y TNOINA,NOIYNIWNAY OMPYN NN DIIRNNDT DIMNITY NIIWND DXINSND DINYY
TN

NIX N'7'NN XN?7 1901 ,support.dell.com N1INd1 0'YTN DAIDTY DAY OX T'NAN 71T IDXY m
.DNX D'2N0N2 IXINNN YT 119-7Y NIN'T DN7 ¥ NIANP DNMY7Y INRA DIIDTYN

NOIWNY PINND YIIN DY DNITY PADY T ,9810 MIYN IN readme I8P D) DOV PN o
IN DYONN DIVHNWYNY TYPHN D)0 DINYIA DTPNN Y 1IN PI0Y T I, TIVNY IN
.DOXNIOVY

1200 VI'o Ny

D255 792 POV 198D NOYID NPN NIIWNN DX IN,NT TN ININHDD PONN NN P21 TN DN
719007 S

NN P90 YR NOIPT ;5 TV T Pt Dell Sw m0IRN NORDNM 12170 MDY
LDYMIND D92 PHRYIPN NY MPYY 19N . www.dell.com/training

MIXN Ny NN

7V yT'RN 77TH2 NN YT DRI NINTVAN NIXID DX X7 ,N2N 1700 DX Y¥AnW 9% (NNt A
.DN'S-7y 7u91 ,I¥mn

NYNIN DYII NOIWNN MIPNND DXADWN IR IRNN NT PYD

NTANAN NOAYNA NKXXIN

.DX»191 Y9 NN NNT NN DX &N @
NP AMIRD ONY PRTINY NIPNRY NHIND MININ DI IR NHY
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TINYN NN DXI9IDN PNNND PHN DMWY TN DY) USB 2.0 NN D201 NYIIN
.USB Flash 17152 1X 925Y2 ,N719P02 ,00N0U0PN 11152 ,009PN D2

2NN MW 91717739 (RAC) Y2INMININ PININ DY) APa

MwWNRN NN .ATI ES1000, 33-MHz PCI X7 992 0y VGA DNXIN TON YW NMIvn NN
THN-IT NPYSTNA 1IN OY 16MB N9 7993 NI YW DN D91 INTNIN HY

NN OTPHN YAN YW NPT ,DOYAN 65,536 0Y 1600x1200 NON 1929070 1IN

YN DV IWNRD L1280 x 1024 ,1024 x 768,800 x 600,640 x 480 : MININ NPXINIIA
1280 x 1024 NoN 129090 INTNN NMXINITT JPNIN YDIVNNN PININD

S5 DMVP DN DY 191 NIIWNN MIIMNRD NYIV DY NPIND ,NIIYN D10 YNWUN DIvH
701NN DY NPV N MDIYN 517D XDYNN DIYHNN NNV ARVLIN 1N, NN
0N N

PYNN DV IANN MW USB 1aNH MY XTI 92NN 270 12NN D991 MNNN MY 112NN
.(NIC) nv

.USB »12nn »YY INTY 9200 09915 Y970 Mo Mann
N MYTIN NN NN MISNY M0TPN MDA 1x5 LCD »y

.105 TNy 70350 DXVI9” NI ,NPNID NINON DY GO Y110 Noapd

NIdNNI A7Y90 NDYN

Web -1 Enterprise ,Standard 771115 Microsoft® Windows Server™ 2003
Enterprise x64 -1 Standard m"7NN ,Microsoft Windows Server 2003
Intel x86 712y (4-1 3 MNDIY) WS- ES | AS DYTn Red Hat® Enterprise Linux

Intel Extended Memory 64 721y (4 N©7)) WS-1 ES |AS 0X71n Red Hat Enterprise Linux
(Intel EM64T) Technology

Intel EM64T 712y SUSE® Linux Enterprise Server 9
(Y%7 -5y PN XD) (Pt IWND) Novell® NetWare® 6.5

37 yro'? "wyw qon yTn

2170 nIMnxn 7 YTy PN NNENI NIN'VU] XY 2IYN YT'R 50n 1Xinn 72w yTnn T nihaaT A

.T19) InONd IX NT I NONd

DOIRND ,TRYNN WINS BY DINIIN , TOYD7 TIPNAT TITO IN TV TPNAT TINIIT e

STRYNA NOWHN DX PPNNY T

NPY NNY TN INNMDY,NIIWNT NNIN DY YD PADN 7799077 SV 025Y377 77179
0971891 D¥NVIYPNI KRNI NV THODN .NIIWNN 2237 IR PONNY IN PPNNDY ,NOIYNI
.support.dell.com 9NN N, TNIYIAY NOIWNID

2N NN DY NNINN NYAPY DY) TIYN DYPDN NIIWNY DINIIN DINVIIPN

N>WNN DY NTIAYN N7'NN
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nd>aynan NNDN
: Y510 NIIWNN DY NPIIINM MDINM NIMIND NNON
.Dual-Core Intel” Xeon® Processors 5000 Sequence 0N D>Ta¥0 MW IN TN TIyN o

NON DXTIYN-1IPIA NIY MY MIIYNA NPNTN ,(SMP) M0NMD DITIYN NI NINN

MWD NPIDN YT-DY DY99IDN NOIYNN MINA IR XMYNYNI J9INI 19wHn SMP .Intel Xeon
NIIYNI WANWNY POY 1T NNON DXIY 3T .01 MNYA DI TAYN-1IPMI P2 TAYN-1IPMIN HY
.D>T2Y1 12592 NOMINY NOYaN

NIDW DX 'ATN7 'V D', TAyN-Npm NN T2V NDWNN 7¥ ANTY Y17 0*7NN OX XY %
-N7'nd IR 1Yo Intel Xeon Tayn-npmn 7w nixoNan 73 X7 .Dell nnann mTayn-npmn anTw
NIXKN DI, TAN-NEMN 7¢ An'kNnn noNan NX n'7n Dell Yw anTwn nd>ay .0'o0n 0r1ayn
.D'NT [IN0N 77121 M9 N7W9N VTN NIFY X DITAYN-NPMN Y7 ANTYUN YivaY

Fully Buffered DIMM »2>37 (0% 9WKD) 667 MHz WX 533 MHz 7ynn 512 MB 5¥ D1»»0 e
N9 PN INTIN HY DDY MPNN > T-DY 32 GB HY 2391 NAYY NI TWH 001N ,(FBD)
9NN M2 PN INTIN HY D YpYn nnva 4-GB X 2-GB,1-GB ,512-MB ,256-MB

N9N MNON SNWN NNX 99 171971 NPY IN NI NODIN PODNRY PN’ NI D) N9 NIIYNHN
DX} NI HONTIN NNNY DIPMN DX NI

N 10000 rpm) SAS (Serial Attached SCSI) W01 XN 3.5 DTN DNMOYP DIPOITNVININN o
DYPOYT NYIIN NN IN D29 DN NN DXIMINN (7200 rpm) SATA IN (15000 rpm
2199 BN NN ©99INN (10000 rpm) SAS NON PN 2.5 HTNA 1NN YD OIMYP

.DVD-ROM/ CD-RW W DVD-ROM ,IDE 201 ©NDYPNTY PTO9IDININ N o

09NN 1+ 1 5% NP1 NNINNA 670-W HW NNNA ON NN DXIMNN MIIPID NV TY e

TO MHVNY PIRYT NI DY DMIININD MWD 29NN TN DY ,DXIMIND DY DTN NIYIIN e
PP OITIMND NNV DY

: TINID MNONN NN Y9I NOIWNRN MY
:riser card ¥ MINIAN NMIVARDN NN o

NDN NANIN X*IN PADN DNN TNR DOV (199921 HNNW T83) riser card 72357 NV -
09901 8 3M72 PCI-Express

IN

,PCI-X 1101 N2ANIN PIN PI0H 0NN TAR DIV (13902 NNV T83I) riser card Y2957 NV -
.DYTI9) DYPYAN MW DINNNI NANINN P3N .133MHz ,n»21o 64 ,3.3V

PNIDT DY INPNNN 29N RAID 992 909 N SAS DY 251N NIND PPOND YT PCININ o
.RAID n55191 256 MB na)a nnon

,SAS 5/E 7715 ,SCSI 1x SAS DN "ainnn 21¥'N [7Nnn 1NN 12'K NDWNN 7INNK :Nxy %
2INnNX 7y DTIva n>'An yTn N7 support.dell.com nxy .PERC 4e/DC ix PERC 5/E
.D"MIX'N DIFNNN

,10-Mbps 5w 011 282 091NN ,Gigabit Ethernet NON DXANWN NWI PYNHN DV NY o
.1000-Mbps -1 100-Mbps
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